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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel

: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V2)
ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
3 Chassis Fan Connector (CHA_FANI1)

[\S}

CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
288-pin DDR4 DIMM Slot (DDR4_A2)
Reset Button (RSTBTNI1)

Power Button (PWRBTN1)

USB 2.0 Header (USB_3_4)

Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)
10 ATX Power Connector (ATXPWR2)
11  Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)
12 ATX Power Connector (ATXPWR1)
13 System Panel Header (PANELI)

14 SATA3 Connector (SATA3_1)

15 Mining Port (M_Portl)

16 PCle Power Connector (PWR_PCIE3)
17 Mining Port (M_Port2)

18 Chassis Fan Connector (CHA_FAN3)
19 PCle Power Connector (PWR_PCIE4)
20 Mining Port (M_Port3)

21 PCle Power Connector (PWR_PCIE5)
22 Mining Port (M_Port4)

23 Chassis Fan Connector (CHA_FANS5)
24  PCle Power Connector (PWR_PCIE6)
25 Mining Port (M_Port5)

26 ATX Power Connector (ATXPWR3)
27 PCle Power Connector (PWR_PCIE?7)
28 Mining Port (M_Port6)

29 PCle Power Connector (PWR_PCIES)
30 Chassis Fan Connector (CHA_FAN7)
31 Chassis Fan Connector (CHA_FANS)
32 TPM Header (TPMS1)

33 Chassis Fan Connector (CHA_FANG6)
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No. Description

34 Chassis Fan Connector (CHA_FAN4)
35 COM Port Header (COM1)
36 Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)
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USB 2.0 Ports (USB_1_2) HDMI Port
2 LAN RJ-45 Port* 5 D-Sub Port
3 USB 3.1 Genl Ports (USB3_12) 6  PS/2 Mouse/Keyboard Port
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* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
SPEED LED

=

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock X370 Pro BTC+ motherboard, a reliable

motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.

It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this manual will be subject to change without notice. In case any modifica-
tions of this manual occur, the updated version will be available on ASRock’s website
without further notice. If you require technical support related to this motherboard,
please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well.
ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

ASRock X370 Pro BTC+ Motherboard

ASRock X370 Pro BTC+ Quick Installation Guide
ASRock X370 Pro BTC+ Support CD

1 x Serial ATA (SATA) Data Cable (Optional)

1 x Screw for M.2 Socket (Optional)



1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

¢ All Solid Capacitor design

e Supports AMD Socket AM4 A-Series APUs (Bristol Ridge)
and Ryzen Series CPUs (Summit Ridge, Raven Ridge and
Pinnacle Ridge)

¢ 12 Power Phase design

e Supports 105W Water Cooling (Pinnacle Ridge); Supports
95W Water Cooling (Summit Ridge); Supports 65W Water
Cooling (Raven Ridge)

e AMD Promontory X370

e 1x DDR4 DIMM Slot

* AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

e AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

e AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory*

e AMD 7" Gen A-Series APUs support DDR4 2400/2133 ECC
& non-ECC, un-buffered memory*

* For Ryzen Series CPUs (Raven Ridge), ECC is only supported
with PRO CPUs.

* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)

e Max. capacity of system memory: 16GB

¢ 15u Gold Contact in DIMM Slot

AMD 7" A-Series APUs
e 8 x PCI Express x16 Slots (PCIEI at x4; PCIE2~8 at x1)
* 5x Mining Ports (M_Portl, 3,4, 5, 6 at x1, M_Port2 N/A)*
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Graphics

LAN

Rear Panel
1/0

Storage

AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge, Raven Ridge and
Pinnacle Ridge)

8 x PCI Express x16 Slots (PCIE1 at x4; PCIE2~8 at x1)
6 x Mining Ports (M_Portl~M_Port6 at x1)*

* Support USB Type Riser kit

Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen
Series APU*

Integrated AMD Radeon™ R-Series Graphics in A-series
APU*

* Actual support may vary by CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Max. shared memory 4GB
Dual graphics output: Support HDMI and D-Sub ports by

independent display controllers

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111EPV

Supports Wake-On-LAN

Supports LAN Cable Detection

Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike
Protection)

Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supports PXE

Supports DASH

1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port

1 x D-Sub Port

1 x HDMI Port

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

2 x USB 3.1 Genl Ports (Supports ESD Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

1 x SATA3 6.0 Gb/s Connector, supports NCQ, AHCI and
Hot Plug

1 x M.2 Socket, supports M Key type 2230/2242/2260/2280
M.2 SATA3 6.0 Gb/s module



Connector

BIOS
Feature

Hardware
Monitor

0s

1 x System Panel Header

1 x COM Port Header

1 x Power LED and Speaker Header
1 x CPU Fan Connector (4-pin)

* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.

8 x Chassis Fan Connectors (4-pin)

* CHA_FANI1~2 support the chassis fan of maximum 1A (12W)
fan power. CHA_FAN3~8 support the chassis fan of maximum
2.5A (30W) fan power.

* CPU_FAN1, CHA_FANI1 and CHA_FAN?2 can adjust 4-pin fan
speed.

3 x 24 pin ATX Power Connectors

1 x 8 pin 12V Power Connector

1 x4 pin 12V Power Connector

6 x 4 pin PCle Power Connectors

1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports ESD
Protection)

1 x Power Button

1 x Reset Button

AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
Supports “Plug and Play”

ACPI 5.1 compliance wake up events

Supports jumperfree

SMBIOS 2.3 support

DRAM Voltage multi-adjustment

CPU/Chassis temperature sensing
CPU/Chassis Fan Tachometer

CPU/Chassis Quiet Fan

CPU/Chassis Fan multi-speed control
Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit
Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25
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Certifica- e FCC,CE
tions e ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjust-
A ing the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-
party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause
damage to the components and devices of your system. It should be done at your own
risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

Before you install the motherboard, study the configuration of your chassis to

ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

ﬁ Unplug all power cables before installing the CPU.

11
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger
heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease
between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the
CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.

ﬁ Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler SR1

13
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Installing the AM4 Box Cooler SR2

15
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Installing the AM4 Box Cooler SR3







USB 2.0 Header

is the interface to the LED control board on the SR3, it requires the AMD

note that this connector

Please

utility "SR3 Settings Software" to control the LED.

*The diagram shown here are

rientation of USB Header.

efer to page 27 for the o

for reference only. Please r
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides one 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slot.

ﬁ It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot;
otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

21



The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect

orientation.
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2.4 Expansion Slots (PCI Express Slots and Mining Ports)

There are 8 PCI Express slots and 6 Mining ports on the motherboard.

switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

2 Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

PCle slots:

PCIE1 (PCle x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width cards.
PCIE2/PCIE3/PCIE4/PCIE5/PCIE6/PCIE7/PCIES (PCle x16 slot) is used for PCI
Express x1 lane width cards.

PCle Slot and Mining Port Configurations
7" A-Series APUs:

PCle Slot Mining Port

M_Port1
M_Port2
M_Port3
M_Port4
M_Port5
M_Port6é

23




Ryzen series CPUs (Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge):

PCle Slot Mining Port

M_Port1
M_Port2
M_Port3
M_Port4
M_Port5
M_Port6

24



2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper
is “Open”. The illustration shows a 3-pin jumper whose pinl and pin2 are “Short”

when a jumper cap is placed on these 2 pins.

O W

Short Cpen
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Clear CMOS Jumper

(CLRCMOS1)
2-pin Jumper
(see p.1, No. 36)

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRCMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

25



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header GND Connect the power
(9-pin PANELI) GND RESET# switch, reset switch and
PWRBTN# GND o
(see p.1, No. 13) PLED. HDLED- system status indicator on
PLED+ HDLED+  the chassis to this header

according to the pin
assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to
turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S3 sleep state.
The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when
the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.




Power LED and Speaker
Header

(7-pin SPK_PLED1)

(see p.1, No. 11)

SPEAKER - + PLED-

OIS
pummY +O|Of PLED+

1O|Oq

1)

DUMMY  PLED+
+5V 4

Please connect the
chassis power LED and
the chassis speaker to this
header.

Serial ATA3 Connector
(SATA3_1:
see p.1, No. 14)

This SATA3 connector
supports SATA data
cables for internal storage
devices with up to 6.0

Gb/s data transfer rate.

USB 2.0 Header
(9-pin USB_3_4)
(see p.1, No. 8)

USB_PWR
P-

P-
USB_PWR

There is one header on
this motherboard. This
USB 2.0 header can

support two ports.

Chassis Fan Connectors
4-pin CHA_FAN1)
see p.1, No. 3)
4-pin CHA_FAN2)
see p.1, No. 9)
4-pin CHA_FAN3)
see p.1, No. 18)
4-pin CHA_FAN4)
see p.1, No. 34)
4-pin CHA_FANS)
see p.1, No. 23)
4-pin CHA_FANG)
see p.1, No. 33)
4-pin CHA_FAN?)
see p.1, No. 30)
4-pin CHA_FANS)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(see p.1, No. 31)

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Please connect fan cables
to the fan connectors and
match the black wire to

the ground pin.

X370 Pro BTC+
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CPU Fan Connector 43 21 This motherboard pro-

(4-pin CPU_FANI1) vides a 4-Pin CPU fan
(see p.1, No. 4) GND (Quiet Fan) connector.
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED If you plan to connect a
FAN_SPEED_CONTROL 3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connectors
(24-pin ATXPWR1)
(see p.1, No. 12)

(24-pin ATXPWR2)
(see p.1, No. 10)

This motherboard pro-
vides two 24-pin ATX
power connectors. To use
a20-pin ATX power sup-
ply, please plug it along
Pin 1 and Pin 13.

ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1, No. 2)

[/
[

This motherboard
provides a 8-pin ATX 12V
power connector. To use a
4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

ATX 12V Power
Connector
(4-pin ATX12V2)
(see p.1, No. 1)

L)
L]

This motherboard
provides a 4-pin ATX
12V power connector.
Important: Make sure
both the connected 4-pin
(ATX12V2) and 24-

pin (ATXPWR1) power
connectors are on the
same PSU; otherwise,
the motherboard may be
damaged.
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PClIe Power Connectors
(4-pin PCIE_PWR3)
(see p.1, No. 16)
(4-pin PCIE_PWR4)
(see p.1, No. 19)
(4-pin PCIE_PWRS5)
(see p.1, No. 21)
(4-pin PCIE_PWR6)
(see p.1, No. 24)
(4-pin PCIE_PWR?7)
(see p.1, No. 27)
(4-pin PCIE_PWRS)
(see p.1, No. 29)

DETECT
GND
+12V

GND
+12V  DETECT

Please connect these
connectors to the power

supplies.

Important: Make sure
the 4-pin PCle power
connector and the
external power connector
on the graphics card are
connected to the same
PSU; otherwise, the
motherboard and the
graphics card may be
damaged.

Serial Port Header
(9-pin COM1I)
(see p.1, No. 35)

RRXD1

DDTR#1
DDSR#1
CCTS#1

RRI#1
RRTS#1

DDCD#1

This COM1 header
supports a serial port

module.

TPM Header
(17-pin TPMSI)
(see p.1, No. 32)

%

GND
SMB_CLK_MAIN
SMB_DATA_MAIN
LAD2

LAD1

GND
S_PWRDWN#
SERIRQ#

GND

This connector supports

Trusted Platform Module
(TPM) system, which can
securely store keys, digital

certificates, passwords,

$¢5838 339 and data. A TPM system
Sgo~ 7 ¥ also helps enhance
network security, protects
digital identities, and
ensures platform integrity.
Mining Ports Please connect these ports
(M_Portl: see p.1, No. 15) to the PCle riser Kkits.
(M_Port2: see p.1, No. 17)
(M_Port3: see p.1, No. 20) 9
(M_Port4: see p.1, No. 22) ::i: s L waker
(M_Port5: see p.1, No. 25) oNo - i oL
(M_Port6: see p.1, No. 28) ::: Z . ::P

29



30

2.7 Smart Switches

The motherboard has two smart switches: Power Button and Reset Button.

Power Button
(PWRBTN1)
(see p.1, No. 7)

Power Button allows users
to quickly turn on/off the
system.

Reset Button
(RSTBTN1)
(see p.1, No. 6)

Reset Button allows
users to quickly reset the

system.
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2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket
supports type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

ﬂ g Prepare a M.2_SSD (NGFF) module

and the screw.

/ o | Step 2
! o ; Depending on the PCB type and
i % Q g length of your M.2_SSD (NGFF)
/ module, find the corresponding nut
/ —— location to be used.
f O
Mo 1234

Nut Location A B C D
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm

Module Type Type2230  Type2242  Type2260  Type 2280

31



Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location D by default. Skip Step 3 and
4 and go straight to Step 5 if you are
going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

=)

N

~Co

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

32
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Step 6

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

ADATA
Crucial
EZLINK
Intel
Kingston
Kingston
LITEON
PLEXTOR
PLEXTOR
SanDisk
SanDisk
SanDisk
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
WD

WD

SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA

ADATA - AXNS381E-128GM-B
Crucial-CT240M500SSD4-240GB
EZLINK P51B-80-120GB

INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston-RBU-SN§8400S3 / 180GD
Kingston SM228053G2/120G - Win8.1
LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
SanDisk-SD6SN1M-128G

SanDisk X400-SD8SN8U-128G
Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
Transcend TS256GMTS800-256GB
Transcend TS64GMTS400-64GB
V-Color 120G

V-Color 240G

WD BLUE WDS100T1B0B-00AS40
WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website
for details: http://www.asrock.com

33
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2.9 Installing the 4-pin PCle Power Connectors

The extra 4-pin PCle power connectors on this motherboard offer more
power for your graphics cards. They provide stable voltages and greatly

reduce the risks of burning your motherboard or graphics cards.

When the graphics cards are installed, be sure to install the PSU’s 4-pin
power cables to the corresponding 4-pin PCle power connectors (PCIE_
PWR) on your motherboard; otherwise, the cards may be damaged.

Make sure the 4-pin PCle power connector and the external power connector on the
graphics card are connected to the same PSU; otherwise, the motherboard and the
graphics card may be damaged.
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2.10 Special Features

2.10.1 Smart PCle State Detection

This motherboard has included a smart way to show the status of every graphics
card. While the system is booting, the Power-On, Self-Test (POST) screen will show

the status of the graphics cards that were installed on the motherboard.

35
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2.10.2 Graphics Card Indicator LED

ASRock also placed a faulty graphics card indicator LED behind every mining ports

and PCle slots so you may monitor the status even without a screen.

o
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{

—

EYMdXLY

53 |wac
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[ PCIES |

Graphics Card Indicator LED
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das X370 Pro BTC+ von ASRock entschieden haben - ein

zuverléssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von

ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitit und Bestandigkeit erfillt.

konnen, kann der Inhalt dieser Anleitung ohne Ankiindigung geindert werden. Falls diese
Anleitung irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne wei-
tere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe
in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite:

ASRock-Website http://www.asrock.com.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden

1.1 Lieferumfang

ASRock X370 Pro BTC+-Motherboard

ASRock X370 Pro BTC+-Schnellinstallationsanleitung
ASRock X370 Pro BTC+-Support-CD

1 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

1 x Schraube fiir M.2-Sockel (optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiter-
ungssteck-
platz

Vollstandig solides Kondensatordesign

Unterstiitzt AMD-Sockel-AM4-APUs der A-Serie (Bristol Ridge)
und Prozessoren der Ryzen-Serie (Summit Ridge, Raven Ridge
und Pinnacle Ridge)

12-Leistungsphasendesign

Unterstiitzt 105-W-Wasserkiihlung (Pinnacle Ridge);

unterstiitzt 95-W-Wasserkithlung (Summit Ridge); unterstiitzt
65-W-Wasserkiihlung (Raven Ridge)

AMD Promontory X370

1 x DDR4-DIMM-Steckplatz

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge) unter-
stiitzen DDR4 3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC und non-
ECC, ungepufferter Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Summit Ridge) unterstiitzen
DDR4 3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC und non-
ECC, ungepufferter Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Raven Ridge) unterstiitzen
DDR4 3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 non-ECC, un-
gepufferter Speicher*

APUs von AMDs A-Serie der 7. Generation unterstiitzen DDR4
2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter Speicher*

* Fiir Prozessoren der Ryzen-Serie (Raven Ridge), ECC wird nur mit

PRO-Prozessoren unterstiitzt.

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitat-
sliste auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

Systemspeicher, max. Kapazitit: 16GB
15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplatz

APUs von AMDs A-Serie der 7. Generation

8 x PCI-Express x16-Steckplétze (PCIE1 bei x4; PCIE2~8 bei x1)
5 x Mining-Ports (M_Portl, 3, 4, 5, 6 bei x1, M_Port2 N/A)*
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CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Summit Ridge, Raven Ridge und
Pinnacle Ridge)
¢ 8 x PCI-Express x16-Steckplitze (PCIE1 bei x4; PCIE2~8 bei x1)
® 6 x Mining-Ports (M_Portl - M_Port6 bei x1)*

* Unterstiitzt USB-Riser-Kit

Grafikkarte o Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon''-Vega-Serie in APU

der Ryzen-Serie*

o Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon™-R-Serie in APU der
A-Serie*

* Tatsdchliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren

e DirectX 12, Pixel Shader 5.0

¢ Max. geteilter Speicher 4GB

¢ Dualer Grafikkartenausgang Unterstiitzt HDMI- und D-Sub-

Ports durch unabhéngige Monitor-Controller

LAN ¢ PCIE-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s
* Realtek RTL8111EPV
e Unterstiitzt Wake-On-LAN
¢ Unterstiitzt LAN-Kabelerkennung
e Unterstiitzt Blitzschutz/Schutz gegen elektrostatische Entladung
(ASRock Full Spike Protection)
o Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az
¢ Unterstiitzt PXE
e Unterstiitzt DASH

Riickblende, e 1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss
E/A e 1x D-Sub-Port
e 1 x HDMI-Port
e 2x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
e 2x USB-3.1-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrosta-
tische Entladung)
¢ 1x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)
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Speicher

Anschluss

BIOS-
Funktion

Hard-
wareiiberwa-
chung

e 1 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschluss, unterstiitzt NCQ, AHCI und
Hot-Plugging

* 1x M.2-Sockel, unterstiitzt M-Key-2230/2242/2260/2280-M.2-
SATA-III-6,0-Gb/s-Modul

¢ 1 x Systemblendenstiftleiste

¢ 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste

¢ 1 x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste

¢ 1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).

¢ 8 x Gehiuseliifteranschliisse (4-polig)
* CHA_FANI1-2 unterstiitzen einen Gehauseliifter mit einer
maximalen Lifterleistung von 1 A (12 W). CHA_FAN3-8
unterstiitzen einen Gehduselifter mit einer maximalen Liifterleistung
von 2,5A (30 W).
* CPU_FAN1, CHA_FAN1 und CHA_FAN2 kénnen
Geschwindigkeit des 4-poligen Liifters anpassen.

e 3 x 24-poliger ATX-Netzanschliisse

¢ 1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss

¢ 1 x4-poliger 12-V-Netzanschluss

® 6 x4-poliger PCle-Netzanschliisse

e 1x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports)

(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
¢ 1x Ein-/Austaste

e 1 x Reset-Taste

¢ AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

¢ Unterstiitzt ,,Plug-and-Play“

¢ ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse

¢ Unterstiitzt Jumper-frei

e SMBIOS 2.3-Unterstiitzung

¢ DRAM-Spannungsmehrfachanpassung

* CPU-/Gehidusetemperaturerkennung

* CPU-/Gehiuseliiftertachometer

¢ Lautloser CPU-/Gehauseliifter

* CPU-/Gehiuseliifter-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
e Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, Vcore



X370 Pro BTC+

Betriebssys- * Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

tem

e Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25

Zertifizierun- e FCC,CE

gen

e ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

A

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstel-
lungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Uber-
taktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, besti Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitdt Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten
und Gerite Thres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten du-
rchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schéden, die durch
eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen”. Die Abbildung zeigt einen 3-poligen
Jumper, dessen Kontakt 1 und Kontakt 2 ,,kurzgeschlossen® sind, wenn eine Jumper-Kappe

auf diesen 2 Kontakten angebracht ist.

O W

Short Open
CMOS-16schen-Jumper
(ctrcmos)

2-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 36) Polg P

CLRCMOS1 ermoglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Loschen
und Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie

den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie

15 Sekunde, schlielen Sie dann die Kontakte an CLRCMOS1 5 Sekunden lang

mit einer Jumper-Kappe kurz. Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach

der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-
Aktualisierung l6schen miissen, starten Sie das System zunichst; fahren Sie es dann
vor der CMOS-Léschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit
und Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt
wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Loschung zu
entfernen.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-
Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Systemblende-Stiftleiste GND
(9-polig, PANEL1) GND RESET#
PWRBTN# GND
(siehe S. 1, Nr. 13) oLED. HDLED.
PLED+ HDLED+

Verbinden Sie Netzschalter, Reset-
Taste und Systemstatusanzeige
am Gehduse entsprechend der
nachstehenden Pinbelegung mit
dieser Stiftleiste. Beachten Sie

vor AnschliefSen der Kabel die
positiven und negativen Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Q Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die Ab-
schaltung Thres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):

Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
tiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S3-Ruhezu-
stand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder

ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):

Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED

leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehduse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitt-
LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschliefien Ihres Frontblendenmoduls an diese
Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Betrieb-LED- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_PLED1)
(siehe S. 1, Nr. 11)

SPEAKER - | pLED-

\Ol[®;
pumMmY +O|Ot PLED+

\Ol[®;

1)

DUMMY ~ r PLED+
+5V

Bitte verbinden Sie die
Betrieb-LED des Gehauses
und den Gehauselautsprecher

mit dieser Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschluss
(SATA3_1:
siehe S. 1, Nr. 14)

Dieser SATA-III-Anschluss
nimmt SATA-Datenkabel

zum Anschluss interner
Speichergerite mit einer Datenii
bertragungsgeschwindigkeit bis
6,0 Gb/s auf.

USB 2.0-Stiftleiste
(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 8)

USB_PWR
P-

P-
USB_PWR

Es gibt eine Stiftleiste an
diesem Motherboard. Diese
USB 2.0-Stiftleiste unterstiitzt

zwei Ports.

Gehauseliifteranschliisse
(4-polig, CHA_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 3)
(4-polig, CHA_FAN2)
(siehe S. 1, Nr. 9)
(4-polig, CHA_FAN3)
(siehe S. 1, Nr. 18)
(4-polig, CHA_FAN4)
(siehe S. 1, Nr. 34)
(4-polig, CHA_FAN5)
(siehe S. 1, Nr. 23)
(4-polig, CHA_FANG6)
(siehe S. 1, Nr. 33)
(4-polig, CHA_FAN7)
(siehe S. 1, Nr. 30)
(4-polig, CHA_FANS)
(siehe S. 1, Nr. 31)

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Bitte verbinden Sie die
Liifterkabel mit den
Liifteranschliissen; der
schwarze Draht gehort zum
Erdungskontakt.
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CPU-Liifteranschluss 43 21 Dieses Motherboard bietet einen

(4-polig, CPU_FAN1) 4-poligen CPU-Liifteranschluss

(siehe S. 1, Nr. 4) GND (lautloser Liifter). Falls Sie
CPZTE;K?;:SE einen 3-poligen CPU-Liifter

FAN_SPEED_CONTROL . P .
- - anschlieflen mochten, verbinden

Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

Dieses Motherboard bietet zwei
24-polige ATX-Netzanschliisse.

Bitte schlieflen Sie es zur Nut-

ATX-Netzanschliisse
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 12)
(24-polig, ATXPWR?2)
(siehe S. 1, Nr. 10)

zung eines 20-poligen ATX-
Netzteils entlang Kontakt 1 und
Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss 5 0 1 Dieses Motherboard bietet
(8-polig, ATX12V1) ] einen 8-poligen ATX-12-V-Net-
(siehe S. 1, Nr. 2) %% zanschluss. Bitte schlieflen Sie
8 4 es zur Nutzung eines 4-poligen

ATX-Netzteils entlang Kontakt

1 und Kontakt 5 an.
ATX-12-V-Netzanschluss Dieses Motherboard bietet
(4-polig, ATX12V2) [ % % einen 4-poligen ATX-12-V-
(siehe S. 1, Nr. 1) Netzanschluss. Wichtig:

Stellen Sie sicher, dass beide
verbundenen Stromanschliisse,
4-polig (ATX12V2) und
24-polig (ATXPRW1), mit
demselben Netzteil verbunden
sind; andernfalls konnte das
Motherboard beschidigt

wurden.
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PCle-Netzanschliisse
4-polig, PCIE_PWR3)
siehe S. 1, Nr. 16)
4-polig, PCIE_PWR4)
siehe S. 1, Nr. 19)
4-polig, PCIE_PWR5)
siehe S. 1, Nr. 21)
4-polig, PCIE_PWR6)
siehe S. 1, Nr. 24)
4-polig, PCIE_PWR7)
siehe S. 1, Nr. 27)
4-polig, PCIE_PWRS)
siehe S. 1, Nr. 29)

A~ N N N N N N N~~~ o~

DETECT
GND
+12v

GND
+12V  DETECT

Bitte verbinden Sie diese An-

schliisse mit den Netzteilen.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass
der 4-polige Stromanschluss
und der externe Stromanschluss
an der Grafikkarte mit
demselben Netzteil verbunden
sind; andernfalls kénnten
Motherboard un Grafikkarte
beschidigt werden.

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 35)

Diese COM1-Stiftleiste
unterstiitzt ein Modul fiir

serielle Ports.

TPM-Stiftleiste
(17-polig, TPMS1)
(siehe S. 1, Nr. 32)

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN
LAD2

GND

LAD1

GND
S_PWRDWN#
SERIRQ#
GND

%

Dieser Anschluss unterstiitzt
das Trusted Platform Module-
(TPM) System, das Schliissel,
digitale Zertifikate, Kennworter
und Daten sicher aufbewahren
kann. Ein TPM-System hilft

gEo” T F zudem bei der Starkung
der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identititen
und gewahrleistet die
Plattformintegritt.
Mining-Ports Bitte verbinden Sie PCle Riser-
(M_Portl:siehe S. 1, Nr. 15) Sets mit diesen Ports.
(M_Port2:siehe S. 1, Nr. 17)
(M_Port3:siehe S. 1, Nr. 20) PERXN 2
(M_Port4:siehe S. 1, Nr. 22) e 2 e
GND L 2 CLKN
(M_Port5:siehe S. 1, Nr. 25) PETXP 5 5 Gikp
(M_Porté6:siehe S. 1, Nr. 28) PETXN 2 * ReT
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1.5 Intelligente Schalter

Das Motherboard hat zwei intelligente Schalter: Ein-/Austaste und Reset-Taste.

Ein-/Austaste
(PWRBTNI1)
(siehe S. 1, Nr. 7)

Mit der Ein-/Austaste kann der
Benutzer das System schnell
ein-/abschalten.

Reset-Taste
(RSTBTN1)
(siehe S. 1, Nr. 6)

Der Reset-Taste ermdoglicht
das schnelle Riicksetzen des
Systems.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mere ASRock X370 Pro BTC+, une carte
meére fiable fabriquée conformément au controéle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidele a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte mére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu

Q de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent
document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification
préalable. Si vous avez besoin d'une assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter
notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente
des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponible sur le site Internet
de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

o Carte meére ASRock X370 Pro BTC+

¢ Guide d’installation rapide ASRock X370 Pro BTC+
e CD dassistance ASRock X370 Pro BTC+

¢ 1 x cable de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)
¢ 1 xvis pour socket M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme ¢ Conception a condensateurs solides

Processeur e Prend en charge les APU série A (Bristol Ridge) et les CPU série
Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge et Pinnacle Ridge) AM4 a
socket AMD

e Alimentation & 12 phases

e Prend en charge le refroidissement par eau 105 W (Pinnacle
Ridge) ; Prend en charge le refroidissement par eau 95 W
(Summit Ridge) ; Prend en charge le refroidissement par eau
65 W (Raven Ridge)

Chipset ¢ AMD Promontory X370

Mémoire ¢ 1 x fente DIMM DDR4
e Les processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon* ECC et non ECC DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133
® Les processeurs AMD série Ryzen (Summit Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon* ECC et non ECC DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133
e Les processeurs AMD série Ryzen (Raven Ridge) pren-
nent en charge les mémoires sans tampon* non ECC DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133
e Les APU AMD série A de 7°™ génération prennent en charge les
mémoires sans tampon* ECC et non ECC DDR4 2400/2133
* Sur les processeurs série Ryzen (Raven Ridge), ECC est pris en
charge uniquement avec les processeurs PRO.
* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le
site Web d'ASRock pour de plus amples informations.
(http://www.asrock.com/)
¢ Capacité max. de la mémoire systeme : 16Go
e Contact dorés 15 dans fente DIMM

Fente APU AMD série A de 7°™ génération
d’expansion e 8x fentes PCI Express x 16 (PCIEL a x4; PCIE2~8 a x1)
* 5x Ports de minage (M_Portl, 3, 4, 5, 6 a x1, M_Port2 N/A)*
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Graphiques

Réseau

Connectique
du panneau
arriere

Processeurs AMD série Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge et

Pinnacle Ridge)

8 x fentes PCI Express x 16 (PCIEL a x4; PCIE2~8 a x1)
6 x Ports de minage (M_Port1~M_Port6 a x1)*

* Prend en charge le kit rehausseur type USB

Carte graphique AMD Radeon™ série Vega intégrée dans APU
série Ryzen*
Carte graphique AMD Radeon™ série R intégrée dans APU

série A*

* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur

DirectX 12, Pixel Shader 5.0

Mémoire partagée max. 4 Go

Double sortie graphique : Prend en charge les ports D-Sub et
HDMI via contréleurs d’affichage indépendants

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Realtek RTL8111EPV

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la détection de cdble LAN

Protection contre les orages/décharges électrostatiques (Protec-
tion complete contre les pics ASRock)

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet
802.3az

Prend en charge PXE

Prend en charge DASH

1 x port souris/clavier PS/2

1 x port D-Sub

1 x port HDMI

2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrosta-
tiques)

2 x ports USB 3.1 Genl1 (Protection contre les décharges élec-
trostatiques)

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED
VITESSE)



X370 Pro BTC+

Stockage * 1 x connecteur SATA3 6,0 Go/s, compatibles avec les fonctions
NCQ, AHCI et « Hot Plug »
¢ 1 xsocket M.2, prend en charge les modules M.2 SATA3
6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280 touche M

Connecteur e 1xembase de panneau systeme

¢ 1 xembase pour port COM

¢ 1x prise DEL d’alimentation et haut-parleur

¢ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

e 8 x connecteurs pour ventilateur de chéssis (4 broches)
* CHA_FAN1~2 prend en charge un ventilateur de chéssis d'une
puissance maximale de 1 A (12 W). CHA_FAN3~8 prend en charge
un ventilateur de chéssis d'une puissance maximale de 2,5A (30 W).
* CPU_FAN1, CHA_FAN1 et CHA_FAN2 peuvent régler la vitesse
du ventilateur 4 broches.

e 3 x connecteurs dalimentation ATX 24 broches

e 1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches

e 1 x connecteur d’alimentation 12 V 4 broches

¢ 6 x connecteurs dalimentation PCle 4 broches

e 1 xembase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection

contre les décharges électrostatiques)
¢ 1 xbouton d’alimentation

e 1 x bouton de réinitialisation

Caractéris- e BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
tiques du multilingue
BIOS e Prend en charge la fonction « Plug and Play »

e Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events

¢ Prend en charge la configuration Jumpfree
e Compatible SMBIOS 2.3

¢ Réglage de la tension DRAM

Surveillance e Détection de la température du processeur/chassis
du matériel o Tachéometre ventilateur processeur/chassis
* Ventilateur silencieux processeur/chéssis
¢ Controdle simultané des vitesses des ventilateurs
processeur/chassis
o Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V,

Vcore
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Systeme

e Microsoft® Windows® 10 64 bits

d’exploitation e Linux : Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25

Certifications e FCC,CE

o ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com
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Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifica-
tions du BIOS, lapplication d’une technologie doverclocking déliée et 'utilisation doutils
doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces

pratiques, voire provoquer des d iges aux composants et aux périphériques du systéme.

Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour
o P p ) 8 .

resp des éventuels provoqués par loverclocking.



1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-
circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est
«ouvert ». Lillustration représente un cavalier a 3 broches dont les broches 1 et 2 sont

« court-circuitées » si un capuchon de cavalier est posé sur ces 2 broches.

W W
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Short Open
Cavalier Clear CMOS -
(CLRCMOS1) EE

Cavalier (jumper) a 2 broches
(voir p.1, No. 36)

CLRCMOS1 vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les
parametres du systéme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre
ordinateur et débrancher son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis
utilisez un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches sur CLRCMOS1
pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez pas la CMOS immédiatement aprés avoir
mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS aprés une mise
a jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le systeme, puis Iéteindre avant
de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les parameétres mot de
passe, date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en cas de retrait
de la pile de la CMOS. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois les
données CMOS effacées.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez
JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de

cavalier sur ces embases ou connecteurs end

a irré

édiabl votre carte mére.

Embase du panneau sys- GND Branchez le bouton de mise
téme GND RESET# en marche, le bouton de

N PWRBTN# GND e e . . , ) S,
(PANNEAUT1 a9 broches) PLED. HDLED- réinitialisation et le témoin d#état
(voir p.1, No. 13) PLED+ HDLED+ du systeme présents sur le chassis

sur cette embase en respectant

la configuration des broches
illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant

de brancher les cébles.

PWRBTN (bouton d’alimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez config-
urer la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le
bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonction-
nement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton de mise en marche, bouton de réinitialisa-
tion, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc. Lorsque vous reliez
le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a parfaitement faire
correspondre les fils et les broches.
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Prise DEL d’alimentation
et haut-parleur
(SPK_PLEDI a 7 broches)
(voir p.1, No. 11)

SPEAKER - + PLED-

OIS
pumMmY +O|Of PLED+

1O|O;

1)

DUMMY  PLED+
+5V 4

Veuillez brancher la DEL
d'alimentation du chéssis et le
haut-parleur du chassis sur ce

connecteur.

Connecteur Serial ATA3
(SATA3_1:
voir p.1, No. 14)

Ce connecteur SATA3 prend

en charge les cables de données
SATA pour les périphériques de
stockage internes avec un taux de

transfert maximal de 6,0 Go/s.

Embase USB 2.0
(USB_3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 8)

USB_PWR
P-

P-
USB_PWR

Cette carte mere comprend un
connecteur. Cette embase USB
2.0 peut prendre en charge

deux ports.

Connecteurs du ventila-
teur du chassis
CHA_FAN1 a 4 broches)
voir p.1, No. 3)
CHA_FAN?2 a 4 broches)
voir p.1, No. 9)
CHA_FANS3 a 4 broches)
voir p.1, No. 18)
CHA_FAN4 4 broches)
voir p.1, No. 34)
CHA_FANS5 a 4 broches)
voir p.1, No. 23)
CHA_FANG a 4 broches)
voir p.1, No. 33)
CHA_FANT7 a 4 broches)
voir p.1, No. 30)
CHA_FANS a 4 broches)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(voir p.1, No. 31)

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Veuillez brancher les cables du
ventilateur sur les connecteurs
du ventilateur, puis reliez le fil

noir a la broche de mise a terre.
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Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 4)

FAN_SPEED_CONTROL

Cette carte mére est dotée d’'un
connecteur pour ventilateur

de processeur (Quiet Fan) a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez

le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteurs
dalimentation ATX
(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 12)
(ATXPWR2 a 24 broches)
(voir p.1, No. 10)

Cette carte meére est dotée de
deux connecteurs d’alimentation
ATX 4 24 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a 20
broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 13.

Connecteur dalimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 2)

Cette carte meére est dotée d'un
connecteur d’alimentation

ATX 12V a 8 broches. Pour
utiliser une alimentation ATX a
4 broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

Connecteur dalimentation
ATX 12V

(ATX12V2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 1)

L]

Cette carte meére est dotée d'un
connecteur d’alimentation ATX
12V a 4 broches.Important:
Assurez-vous que les
connecteurs d'alimentation

4 broches (ATX12V2) et

24 broches (ATXPWR1)
raccordés sont sur le méme bloc
d'alimentation électrique. Dans
le cas contraire, la carte mére

peut étre endommaggée.
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Connecteurs

DETECT
GND
+12v

dialimentation PCle
(PCIE_PWR3 a4 broches)
(voir p.1, No. 16)
(PCIE_PWR4 a 4 broches)
(voir p.1, No. 19)
(PCIE_PWRS5 a 4 broches)
(voir p.1, No. 21)
(PCIE_PWRG a 4 broches)
(voir p.1, No. 24)
(PCIE_PWR?7 a4 broches)
(voir p.1, No. 27)
(PCIE_PWRS a 4 broches)
(voir p.1, No. 29)

GND
+12V  DETECT

Veuillez raccorder ces connecteurs

aux alimentations électriques.

Important : Assurez-vous que
le connecteur d'alimentation
PCle 4 broches et le connecteur
d'alimentation externe de la
carte graphique sont raccordés
au méme bloc d'alimentation
électrique. Dans le cas
contraire, la carte meére et la
carte graphique peuvent étre

endommaggées.

RRXD1

Embase pour port série
(COM1 a9 broches)
(voir p.1, No. 35)

Cette embase COM1 prend
en charge un module de port

série.

Embase TPM
(TPMSI1 a 17 broches)
(voir p.1, No. 32)

SMB_DATA_MAIN
LAD2

SMB_CLK_MAIN
LAD1

GND

GND
S_PWRDWN#
SERIRQ#
GND

%

PCICLK
FRAME
PCIRST#
LAD3
+3V
LADO
+3VSB

GND

Ce connecteur prend en charge
un module TPM (Trusted
Platform Module - Module de
plateforme sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés, certificats
numériques, mots de passe et
données en toute sécurité. Le
systeme TPM permet également
de renforcer la sécurité du
réseau, de protéger les identités
numériques et de préserver

intégrité de la plateforme.

Ports de minage

M_Portl:voir p.1, No. 15
M_Port2:voir p.1, No. 17
M_Port3:voir p.1, No. 20
M_Port4:voir p.1, No. 22
M_Port5:voir p.1, No. 25
M_Port6:voir p.1, No. 28

PERXP WAKE#
CLKN

PETXP CLKP

58S E| [m—

( )
( )
( ) PERXN
( )
( )
( )

PETXN 2}

Veuillez raccorder ces ports
aux kits rehausseurs PCle.

57



58

1.5 Boutons intelligents

La carte mére dispose de deux boutons intelligents : Bouton d'alimentation et bouton

de réinitialisation.

Bouton d'alimentation
(PWRBTNI)
(voir p.1, No. 7)

Le bouton d'alimentation
permet aux utilisateurs
d’allumer/éteindre le systeme

rapidement.

Bouton de réinitialisation
(RSTBTN1)
(voir p.1, No. 6)

Le bouton de réinitialisation
permet aux utilisateurs
de réinitialiser le systeme

rapidement.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock X370 Pro BTC+, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di

ASRock di offrire sempre qualita e durata.

contenuto di questo manuale sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di eventuali

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il

modifiche del presente manuale, la versione aggiornata sara disponibile sul sito Web di
ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda madre,
visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello attualmente in uso.
E possibile trovare I'elenco di schede VGA pits recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web
di ASRock. Sito Web di ASRock  http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

¢ Scheda madre ASRock X370 Pro BTC+

¢ Guida all'installazione rapida di ASRock X370 Pro BTC+
e CD di supporto ASRock X370 Pro BTC+

® 1 x cavo dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

e 1 xviti per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

¢ Design di condensatore solido

* Supporta APU serie A (Bristol Ridge) e CPU serie Ryzen (Summit
Ridge, Raven Ridge e Pinnacle Ridge) AMD Socket AM4

e Potenzaa 12 fasi

e Supporto di raffreddamento ad acqua 105W (Pinnacle Ridge);
supporto di raffreddamento ad acqua 95W (Summit Ridge);
supporto di raffreddamento ad acqua 65W (Raven Ridge)

e AMD Promontory X370

* 1 xalloggio DIMM DDR4
e Le CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) supportano DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*
e Le CPU serie AMD Ryzen (Summit Ridge) supportano DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza
buffer*
e Le CPU serie AMD Ryzen (Raven Ridge) supportano DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 non ECC, senza buffer*
e Le APU serie AMD 7° Gen A supportano DDR4 2400/2133 ECC
e non ECC, senza buffer*
* Per le CPU serie Ryzen (Raven Ridge), & supportata solo la
memoria ECC senza CPU PRO.
* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti
di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
e Capacita max. della memoria di sistema: 16GB
* Contatti doro 15y nellalloggio DIMM

APU serie AMD 7" A

¢ 8xalloggi PCI Express x16 (PCIE1 a x4; PCIE2~8 ax1)

* 5x Porta mining (M_Portl, 3, 4, 5, 6 ax1, M_Port2 N/A)*
CPU serie AMD Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle
Ridge)

o 8alloggi PCI Express x16 (PCIE1 a x4; PCIE2~8 ax1)

* 6 x Porta mining (M_Port1~M_Port6 a x1)*

* Supporto di kit Riser di tipo USB
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Grafica e Grafica AMD Radeon" serie Vega integrata nelle APU serie
Ryzen*
e Grafica AMD Radeon" serie R in APU serie A*
* 11 supporto effettivo puo variare in base alla CPU
e DirectX 12, Pixel Shader 5.0
e Memoria condivisa max. 4GB
¢ Doppia uscita grafica: Supporto di porte HDMI e D-Sub tramite

controller display indipendenti

LAN ¢ 1x PCIE LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

* Realtek RTL8111EPV

e Supporto WOL (Wake-On-LAN)

e Supporto del rilevamento cavo LAN

* Supporto protezione da fulmini/scariche elettrostatiche (ASRock
Full Spike Protection)

¢ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

e Supporto PXE

e Supporta DASH

1/0 pannello ¢ 1 x porta mouse/tastiera PS/2
posteriore e 1x porta D-Sub
e 1xporta HDMI
e 2x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostat-
iche)
e 2xporte USB 3.1 Genl (supporto protezione da scariche elet-
trostatiche)
e 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

Archiviazione * 1x connettore SATA3 6,0 Gb/s supportano NCQ, AHCI e Hot
Plug
* 1x M.2 Socket, supporto modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s tipo
2230/2242/2260/2280
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Connettore

Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

1 x Connettore pannello frontale
1 x connettore porta COM
1 x connettore LED alimentazione e altoparlante

1 x connettore ventola CPU (4-pin)

* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1 A (12 W).

8 x connettori ventola chassis (4 pin)

* CHA_FAN1~2 supporta ventole telaio con potenza massima di 1A

(12W). CHA_FAN3~8 supporta ventole telaio con potenza massima
di 2,5A (30W).
* CPU_FAN1, CHA_FAN1 e CHA_FAN2 possono regolare la

velocita della ventola 4 pin.

3 x connettori alimentazione ATX 24 pin

1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin

1 x connettore alimentazione 12 V 4-pin

6 x Connettore alimentazione PCle 4 pin

1 x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0) (supporto
protezione da scariche elettrostatiche)

1 x Tasto d’alimentazione

1 x Tasto Ripristino

AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
Supporta “Plug and Play”

Eventi di riattivazione conformi a ACPI 5.1

Supporta jumperfree

Supporto di SMBIOS 2.3

Regolazione variabile tensione DRAM

Rilevamento temperatura CPU/telaio

Tachimetro ventola CPU/telaio

Ventola silenziosa CPU/telaio

Ventola CPU/telaio con controllo di varie velocita

Monitoraggio tensione: +12 V, +5V, +3,3 V, Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bit
Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25
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Certificazioni e FCC,CE

* ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

A

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
regolazione delle imp ioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai comp ti e ai dispositivi del sisti Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da
overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢ posizionato
alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”. L'illustrazione mostra un jumper a 3 pin
i cui pinl e pin2 sono "cortocircuitati” quando un cappuccio del jumper ¢ posizionato su
questi 2 pin.

W W

Short Open

Jumper per azzerare la CMOS

(CLRCMOSI)

Jumper a 2 pin
(vedere pag. 1, n. 36)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. Per azzerare e
reimpostare i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il
computer e scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi,
quindi usare un cappuccio jumper per cortocircuitare i di CLRCMOSI per 5
secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se &
necessario azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare
prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione di azzeramento
della CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno
azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il
cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.
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4 Header e connettori su scheda

X370 Pro BTC+

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del
jumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header
e connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del sis- GND Collegare l'interruttore
GND RESET#  dell'alimentazione, l'interruttore
. PWRBTN# GND i . )
(PANELI a 9 pin) PLED- voep.  direset e I'indicatore dello
(vedere pag. 1, n. 13) PLED+ HDLED+  gtato del sistema sullo chassis

su questo header secondo la

seguente assegnazione dei pin.

Annotare i pin positivi e negativi

prima di collegare i cavi.

PWRBTN (interruttore di alimentazione):
collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile config-
urare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):
collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore di re-
set per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é
acceso quando il sistema ¢é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova
nello stato di sospensione S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione
$4 0 quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pannello
anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore di reset, LED
di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando si collega il modulo
del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le assegnazioni del filo e le
assegnazioni del pin corrispondano correttamente.
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Connettore LED alimentazione
e altoparlante

(SPK_PLEDI a 7 pin)

(vedere pag. 1, n. 11)

SPEAKER A | pLED-

0|0
pummyY +O|Ot PLED+

1Ol[®;

1)

DUMMY ~ r PLED+
+5V 4

Collegare i LED alimentazi-
one e laltoparlante a questo

connettore.

Connettore Serial ATA3
(SATA3_1:
vedere pag.1, n. 14)

Questo connettore SATA3
supporta i cavi dati SATA per
dispositivi di archiviazione
interna, con una velocita di
trasferimento dati fino a 6.0 Gb/s.

Connettore USB 2.0
(USB_3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

USB_PWR
P-

P-
USB_PWR

Su questa scheda madre cé un
connettore. Questo connettore
USB 2.0 puo supportare due

porte.

Connettori ventola telaio
CHA_FANT1 a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 3)
CHA_FAN2 a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 9)
CHA_FAN3 a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 18)
CHA_FAN4 a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 34)
CHA_FANS5 a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 23)
CHA_FANG6 a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 33)
CHA_FANY a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 30)
CHA_FANS a 4 pin)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(vedere pag. 1, n. 31)

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Collegare i cavi della ventola ai
connettori della ventola e far
corrispondere il filo nero al pin

di terra.
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Connettore ventola CPU 4 3 2.1 Questa scheda madre ¢ dotata
(CPU_FANT1 a 4 pin) di un connettore per la ventola
(vedere pag. 1, n. 4) GND della CPU (Ventola silenziosa)
FAN_VOLTAGE . . . .
CPU_FAN_SPEED a4 pin. Se si decide di collegare

FAN_SPEED_CONTROL

una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettori di alimentazione
ATX

ATXPWRI a 24 pin)
vedere pag. 1, n. 12)
ATXPWR?2 a 24 pin)
vedere pag. 1, n. 10)

—~ o~ o~ o~

Questa scheda madre ¢ dotata
di due connettori di alimentazi-
one ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin
13.

Connettore di alimentazione
ATX da 12V

(ATX12V1 a 8 pin)

(vedere pag. 1, n. 2)

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX da 12 V a 8 pin. Per utiliz-
zare un'alimentazione ATX a 4
pin, collegarla lungo il pin 1 e il

pin 5.

Connettore di alimentazione
ATX da 12V

(ATX12V2 a4 pin)

(vedere pag. 1,n. 1)

L]
L]

Questa scheda madre ¢ dotata di
un connettore di alimentazione
ATX da 12V a 4 pin.Importante:
Assicurarsi che entrambi i
connettori di alimentazione

a4 pin (ATX12V2) e a 24pin
(ATXPWR1) siano collegati
alla stessa PSU; diversamente la
scheda madre puo subire danni.
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Connettori alimentazione PCle
PCIE_PWR3 a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 16)
PCIE_PWR4 a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 19)
PCIE_PWRS5 a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 21)
PCIE_PWR6 a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 24)
PCIE_PWR?7 a 4 pin)
vedere pag. 1, n. 27)
PCIE_PWRS a 4 pin)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(vedere pag. 1, n. 29)

DETECT
GND
+12v

GND
+12V  DETECT

Collegare questi connettori

agli alimentatori.

Importante: Assicurarsi che il
connettore di alimentazione
PCle 4 pic ed il conntettore di
alimentazione esterno della
scheda grafica siano collegati
alla stessa PSU; diversamente la
scheda madre e la scheda grafica

possono subire danni.

Header porta seriale
(COM1 a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 35)

RRXD1

DDTR#1
DDSR#1
CCTS#1

Questo header COM1
supporta un modulo di porta

seriale.

Header TPM
(TPMS1 a 17 pin)
(vedere pag. 1, n. 32)

%

SMB_CLK_MAIN
SMB_DATA_MAIN

GND

S_PWRDWN#

SERIRQ#

LAD2
LADI
GND
GND

Questo connettore supporta il
sistema Trusted Platform Module
(TPM), che puo archiviare in
modo sicuro chiavi, certificati
digitali, password e dati. Un

sistema TPM permette anche di

C-E potenziare la sicurezza della rete,

di proteggere identita digitali
e di garantire l'integrita della
piattaforma.

Porte mining Collegare queste posrte ai kit

(M_Portl:(vedere pag.1, n. 15) riser PCle.

(M_Port2:(vedere pag.1, n. 17)

(M_Port3:(vedere pag.1, n. 20) e

(M_Port4:(vedere pag.1, n. 22) PERXP £ © waken

(M_Port5:(vedere pag.1, n. 25) P:T:Z ; j Zii:

(M_Port6:(vedere pag.1, n. 28) I “ et
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1.5 Interruttori intuitivi

La scheda madre ¢ dotata di due interruttori intuitivi: Tasto di alimentazione e di ripristino.

Tasto d’alimentazione
(PWRBTNI)
(vedere pag. 1, n. 7)

1l tasto d’alimentazione
consente di accendere/spegnere

rapidamente il sistema.

Tasto di ripristino
(RSTBTN1)
(vedere pag. 1, n. 6)

11 tasto di ripristino consente
di ripristinare rapidamente il

sistema.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock X370 Pro BTC+, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con

un diseno resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

contenido que aparece en este manual estard sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si este

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software del BIOS podrdn ser actualizados, el

manual sufre alguna modificacion, la version actualizada estard disponible en el sitio web de

ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa base, visite
nuestro sitio web para obtener informacion especifica sobre el modelo que esté utilizando.
Podrd encontrar las iltimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la CPU, en

el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

¢ Placa base ASRock X370 Pro BTC+

¢ Guia de instalacion rapida de ASRock X370 Pro BTC+
¢ CD de soporte de ASRock X370 Pro BTC+

¢ 1 x Cable de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

¢ 1 x tornillo para socket M.2 (opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma e Disefio de los Condensadores: All Solid

CPU e Admite APU de la serie A AM4 con zécalo AMD (Bristol Ridge)
y CPU de la serie Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge y Pinnacle
Ridge)

* Disefio de 12 fases de alimentacién
¢ Admite refrigeracién por agua de 105 W (Pinnacle Ridge);
admite refrigeracion por agua de 95 W (Summit Ridge); admite

refrigeracion por agua de 65 W (Raven Ridge)

Conjunto de e AMD Promontory X370
chips
Memoria ¢ 1xranura DIMM DDR4

e Las CPU de la serie AMD (Pinnacle Ridge) admiten memoria sin
bufer DDR4 3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC *
e Las CPU de la serie AMD (Summit Ridge) admiten memoria sin
bufer DDR4 3200+ (OC)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC y no
ECCH
e Las CPU de la serie AMD (Raven Ridge) admiten memoria sin
buafer DDR4 3200+ (OC)/2933 (OC)/2667/2400/2133 no ECC*
e APU de la serie Gen A de la 7° generacién AMD admiten memo-
ria sin bufer DDR4 2400/2133 ECC y no ECC*
* Para CPU de la serie Ryzen (Raven Ridge), ECC solamente se
admite con CPU PRO.
* Para obtener mds informacion, consulte la lista de memorias com-
patibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
e Capacidad méxima de memoria del sistema: 16GB
¢ Contacto 15u Gold en ranura DIMM

Ranura de APU de la serie A AMD 7*
expansion e 8 x ranuras PCI Express x16 (PCIE1 a x4; PCIE2~8 a x1)
e 5 x Puertos de mineria (M_Portl, 3, 4, 5, 6 a x1, M_Port2 N/A)*
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Graficos

LAN

E/S en panel
posterior

CPU de la serie AMD Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge y
Pinnacle Ridge)

8 x ranuras PCI Express x16 (PCIE1 a x4; PCIE2~8 a x1)
6 x Puertos de mineria (M_Port1~M_Port6 a x1)*

* Compatibilidad con kit USB tipo Riser

Tarjeta grafica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en
APU de la serie Ryzen*
Graficos de la serie R de AMD Radeon™ integrados en APU de

las series A*

* El soporte real puede variar segtin la CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Memoria maxima compartida de 4GB
Salida grafica dual: Compatible con puertos HDMI y D-Sub

mediante controladores de pantalla independientes

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111EPV

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite deteccion de cable LAN

Admite proteccion contra rayos y ESD (proteccion total contra
picos ASRock)

Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

Admite DASH

1 x puerto de ratén/teclado PS/2

1 x puerto D-Sub

1 x puerto HDMI

2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas elec-
trostaticas)

2 x Puertos USB 3.1 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/EN-
LACE y LED DE VELOCIDAD)
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Almacenami- e 1x Conector SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con las funciones
ento NCQ, AHCI y Conexion en caliente
* 1x Zdbcalo M.2, admite el médulo SATA3 6,0 Gb/s M.2 de tipo
2230/2242/2260/2280 con clave M

Conector e 1x Base de conexiones en el panel del sistema

¢ 1 x Base de conexiones de puerto COM

¢ 1x LED de alimentacion y base de conexiones para el altavoz

¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) méaxima.

e 8 x conectores de ventilador del chasis (de 4 contactos)
* CHA_FAN1~2 admite el ventilador del chasis con una potencia
de ventilador méxima de 1 A (12 W). CHA_FAN3~8 admite el
ventilador del chasis con una potencia de ventilador maxima de 2,5A
(30 W).
* CPU_FAN1, CHA_FAN1 y CHA_FAN2 pueden ajustar la
velocidad del ventilador de 4 contactos.

e 3 x conectores de alimentacion ATX de 24 contactos

e 1 x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos

e 1 x conector de alimentacion de 12V de 4 contactos

¢ 6 x Conectores de alimentaciéon PCle de 4 contactos

¢ 1 x Base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0).

Admite proteccion contra descargas electrostaticas.
¢ 1x Botoén de alimentacion

e 1 x Botdén Restablecer

Funcién de la * BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
BIOS multilingtie

e Compatible con “Plug and Play”

* Eventos de reactivaciéon conformes con ACPI 5.1

¢ Compatible con Jumper FREE

e Admite SMBIOS 2.3

¢ Miniajuste de voltaje DRAM
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Monitor de * Método de sensor de temperatura de la CPU/Chasis
hardware e Tacometro del ventilador de la CPU/Chasis
¢ Ventilador silencioso para CPU/chasis
¢ Control multivelocidad del ventilador de la CPU/Chasis
e Supervision del voltaje: +12'V, +5V, +3,3 V, Vcore

SO e Microsoft® Windows® 10 64 bits
¢ Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25

Certifica- e FCCyCE
ciones e Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién

preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido el
A ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herramientas
de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del sistema e,

incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe realizar bajo
hilidad

su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No imos ninguna resp
por los posibles darios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca
en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el
puente queda “Abierto”. La ilustracion muestra un puente de 3 contactos cuyo contacto 1y

contacto 2 son “Cortos” cuando se coloca una tapa de puente en estos 2 contactos.

O W

Short Open

Puente de borrado de CMOS

(CLRCMOS1)

(consulte la pag. 1, n° 36) Puente de 2 contactos

CLRCMOS]1 le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el
ordenador y desenchufe el cable de alimentacién de la toma de alimentacion.
Después de esperar 15 segundos, utilice una tapa de puente para acortar los
contactos en el CLRCMOSI durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS
justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando
acabe de actualizar la BIOS, deberd arrancar el sistema primero y, a continuacion,
debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la
contrasefia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados
Unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente
después de borrar el CMOS.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente so-
bre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores
dafiard de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del sistema GND Conecte el interruptor de
(PANELLI de 9 contactos) GND RESET#  alimentacion, restablezca el
, PWRBTN# GND . o
(consulte la pag. 1, n° 13) BLED. uoLep.  interruptor y el indicador del
PLED* HDLED+  estado del sistema del chasis a los

valores de este cabezal, segtin los
valores asignados a los contactos
como se indica a continuacion.
Cercidrese de cuales son los
contactos positivos y los negativos
antes de conectar los cables.

PWRBTN (Interruptor de alimentacion):
Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la
forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):
Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de reseteo
para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S3. El indicador LED se apaga cuando
el sistema se encuentra en estado de suspensién S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indica-
dor LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel fron-
tal consta principalmente de: interruptor de alimentacion, interruptor de reseteo, indicador LED
de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su
médulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones de los cables
y los contactos coinciden correctamente.



LED de alimentaci6n y base de

Conecte el LED de aliment-

. SPEAKER +O|Of PLED- .. .
conexiones para la altavoz acién del chasis y el altavoz
pumMmy +QO|Ot PLED+
(SPK_PLEDI de 7 contactos) pummy HO[OF pLep+  del chasis a esta base de
(consulte la pag. 1, n° 11) +5V 40 conexiones.
1
Conector Serie ATA3 = Este conector SATA3 es
(SATA3_1: l compatible con cables de datos
consulte la pag. 1, N.° 14) = SATA para dispositivos de
almacenamiento interno con
una velocidad de transferencia
de datos de hasta 6,0 Gb/s.
Cabezal USB 2.0 Esta placa base tiene otra base
USB_PWR
B

(USB_3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 8)

P-
USB_PWR

de conexiones. Cada base de
conexiones USB 2.0 admite dos

puertos.

Conectores para el ventilador del
chasis

CHA_FANI1 de 4 contactos)
consulte la pag. 1, n° 3)
CHA_FAN2 de 4 contactos)
consulte la pag. 1, n° 9)
CHA_FANS3 de 4 contactos)
consulte la pag. 1, n° 18)
CHA_FAN4 de 4 pines)
consulte la pag. 1, n° 34)
CHA_FANS5 de 4 contactos)
consulte la pag. 1, n° 23)
CHA_FANG de 4 contactos)
consulte la pag. 1, n° 33)
CHA_FANT7 de 4 contactos)
consulte la pag. 1, n° 30)
CHA_FANS de 4 contactos)

consulte la pag. 1, n° 31)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

4321

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Conecte los cables del ventilador
a los conectores del ventilador
y haga coincidir el cable negro
con el contacto de conexién a

tierra.
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Conector del ventilador dela CPU 4 5 2 1 Esta placa base contiene un
(CPU_FAN1 de 4 contactos) conector de ventilador (venti-
(consulte la pag. 1, N.> 4) GND lador silencioso) de CPU de 4

FAN_VOLTAGE L.
CPU_FAN_SPEED contactos. Si tiene pensando

FAN_SPEED_CONTROL .
- - conectar un ventilador de CPU
de 3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.

Conectores de alimentacién ATX
(ATXPWRI de 24 contactos)

Esta placa base contiene dos
conectores de alimentacion ATX
(consulte la pag. 1, n° 12) de 24 contactos. Para utilizar
(ATXPWR2 de 24 contactos)

(

consulte la pag. 1, n° 10)

una toma de alimentacion ATX

de 20 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 13.

Conector de alimentacion ATX de 5 1 Esta placa base contiene un
12V %% conector de alimentacion ATX
(ATX12V1 de 8 contactos) %% de 12V y 8 contactos. Para uti-
(consulte la pag. 1, n° 2) 8 4 lizar una toma de alimentacién
ATX de 4 contactos, conéctela
en los contactos del 1 al 5.
Conector de alimentacion ATX de Esta placa base contiene un
12V [% % conector de alimentacién ATX de
(ATX12V2 de 4 contactos) 12V y 4 contactos.Importante:
(consulte la pag. 1, n° 1) Asegtirese de que los dos

conectores de alimentacion, el de
4 contactos (ATX12V2) y el de
24 contactos (ATXPWR1), estan
conectados a la misma fuente de
alimentacion; de lo contrario, la

placa base puede estar danada.
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Conectores de alimentacion PCle
(PCIE_PWR3 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 16)
(PCIE_PWR4 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 19)
(PCIE_PWRS5 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 21)
(PCIE_PWRG6 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 24)
(PCIE_PWR?7 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 27)
(PCIE_PWRS de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 29)

DETECT
GND
+12V

GND
+12V  DETECT

Conecte estos conectores a los

suministros de alimentacion.

Importante: Asegurese de que el
conector de alimentacion PCle
de 4 contactos y el conector

de alimentacion externo de la
tarjeta grafica estan conectados a
la misma fuente de alimentacion;
de lo contrario, la placa base y la
tarjeta grafica pueden danarse.

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 35)

RRXD1

DDTR#1
DDSR#1
CCTS#1

RRI#1
RRTS#1

DDCD#1

Este cabezal COM1 admite un

modulo de puerto serie.

Cabezal TPM
(TPMSI1 de 17 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 32)

GND

%

SMB_CLK_MAIN

SMB_DATA_MAIN

LAD2
S_PWRDWN#
SERIRQ#

LADI
GND
GND

Este conector es compatible con
el sistema Modulo de Plataforma
Segura (TPM, en inglés), que
puede almacenar de forma segura

claves, certificados digitales,

R rg 58 g % contrasefias y datos. Un sistema
289 T TPM también ayuda a aumentar
la seguridad en la red, protege las
identidades digitales y garantiza
la integridad de la plataforma.
Puertos de mineria Conecte estos puertos a los
(M_Portl:consulte la pag. 1, n° 15) kits elevadores PCle.
(M_Port2:consulte la pag. 1, n° 17)
(M_Port3:consulte la pag. 1, n° 20) e 2
(M_Port4:consulte la pag. 1, n° 22) peRXP 2 L WAKE#
(M_Port5:consulte la pag. 1, n° 25) o ; :
(M_Port6:consulte la pag. 1, n° 28) PETXN & .
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1.5 Interruptores inteligentes

La placa base contiene dos conmutadores inteligentes: Boton Alimentacion y Restablecer.

Botén Alimentacion
(PWRBTN1)

(consulte la pag. 1, n° 7)

El boton Alimentacion permite
a los usuarios encender y

apagar rapidamente el sistema.

Botén Restablecer
(RSTBTN1)
(consulte la pag. 1, n° 6)

El bot6n Restablecer permite
a los usuarios restablecer

répidamente el sistema.
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1 BBepeHne

Brarojapym Bac 3a mpuobpeTeHne HafieXXHOI MaTepuHCKoii wiatel ASRock X370 Pro
BTC+, BblITycKaeMoii IIOJI TOCTOSTHHBIM CTPOTMM KOHTporieM Komianun ASRock. 9ra
MaTepUHCKas I/1aTa 06ecIeyrBaeT BeMMKO/EIHYIO IPOM3BOAUTEIbHOCTD 1 OTINYALTCA
HaJIe)XHOI KOHCTPYKIMeil B COOTBETCTBUM ¢ TpeboBanmsamu komnanun ASRock B

OTHOUIIEHUM Ka4eCTBa U NOTOBEYHOCTI.

o npuuure 06H06NEHUS CNEUUPUKAUUL HA MAMEPUHCKYIO NAGMPOPMY U HPOZPAMMHOZ0
obecneuenus BIOS codepicumoe HaCMOsU4e20 pPyK0OB0ICHEA MOKem Obimb UsMeHeHo 6e3

npedsapumentozo yeedomneHus. IIpu usMeHeHuu co0epicUM020 HACMOAULE20 PYKOBOOCNEA
€20 00H0671eHHAs 6epcust Gydem docmynHa Ha ee0-caiime ASRock 6es npedsapumensHozo
yeedomnerust. IIpu Heobxo0uMoCmU MexHUHeCKOl NO00ePHKU, CBAZAHHOL C MAMEPUHCKOTL
naamMotl, nocemume 6e6-caiim u Hatioume Ha Hem UHHOPMALUI0 0 MOOENU UCHOTLIYEMOTL
samu mamepumckoil nnamol. Ha e6-caiime ASRock makaice moxcHo Hailmu camolil
nocneoHuti nepeuerv noddepicusaemvix VGA-kapm u IIT1. Be6-catim ASRock http://www.
asrock.com.

1.1 KomnnekT nocTaBKu

¢ Marepunckas mrata ASRock X370 Pro BTC+

¢ Kparkoe pykoBozcTBo 1o ycraHoBke ASRock X370 Pro BTC+

e JTuck ¢ ITO mna ASRock X370 Pro BTC+

¢ 1 kabernb nepesaun faHubix Serial ATA (SATA) (mpnobperaercs oT/embHO)

e 1 BUHT 1 cnota M.2 (1probpeTaioTcs OT/e/NTbHO)
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1.2 TexHN4YeCKne XxapakTepucTunKku

Mnarpopma ¢ Jlcnonb3oBaHMe TONBKO TBEPHAOTENbHBIX KOH/IEHCATOPOB

un e Tlopnepxuatorcs nponeccopsl AMD APU cepuin A (Bristol
Ridge) u IIIT cepuu Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge n
Pinnacle Ridge) mog coxer AM4
e Cucrema nuranus 12
o IloppepxuBaeTcst BOAsiHOE OXIakzeHme, 105 Br (Pinnacle
Ridge); [Toxnep>xnBaeTcs BOLSHOE OXIaXKeHNe, 95 BT

(Summit Ridge); Ilogmep>xuBaeTcst BOAsHOE OX/IAXK/IEHNE,

65 Bt (Raven Ridge)
Yuncer e AMD Promontory X370
Mamatb ¢ 1 xrue3go DDR4 DIMM

e IIponeccopst AMD cepun Ryzen (Pinnacle
Ridge) nonpep>xusatoT Moy mamsatu DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133, ECC, non-ECC n
Unbuffered*

e IIpoueccopst AMD cepun Ryzen (Summit Ridge)
noagep>xuBarT Moy namaTu DDR4 3200+(0C)/
2933(0C)/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u Unbuffered*

e IIpoueccopst AMD cepun Ryzen (Raven Ridge)
noagep>xuBaT Moy namaTu DDR4 3200+(0C)/
2933(0C)/2667/2400/2133, non-ECC n Unbuffered*

e Tu6pupnHsle mpoueccopst AMD 7" mokoreHs cepun
A c noppepxkoit DDR4 2400/2133 ECC 1 non-ECC
HeOyhepr3oBaHHON IMaMATI

*IIns mporueccopos cepun Ryzen (Raven Ridge) mopynb mamsatu
ECC noppep>xmpaerca TonbKo npoueccopamu PRO.
* ononHuTenbHas nH(GopMaLys npepcrasieHa B Crcke
cosMecTyMoit mamsaTu (Memory Support List ) Ha Be6-carite
ASRock. (http://www.asrock.com/)

e Makcumanbsbii 06bem O3Y: 16 I'b

o [losonodenusie (15 MKM) KOHTaKThI c710T0B DIMM

Cnotbl Tu6pupasie npouneccopst AMD 7' mokonenus cepun A
pacwmpeHusa e 8x Cnot PCI Express x16 (PCIEI npu x4; PCIE2~8 npn x1)
e 5x IToprtsr Maitaunra (M_Portl, 3, 4, 5, 6 ipn x1, M_Port2
N/A)*
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IOII cepun AMD Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge n
Pinnacle Ridge)
e 8x Cnor PCI Express x16 (PCIE1 npu x4; PCIE2~8 mipu x1)

* 6 x nopra Martauara (M_Port1~M_Port6 mpu x1)*

* ITopepskKa KOMIIIEKTa nepexopHuka Tumna USB

paduueckan e Bcrpoennbiit Bupeoamantep AMD Radeon™ cepun Vega B
nogcucrema nporneccopax APU cepun Ryzen*

e Bcrpoenubiit Bueoazmantep AMD Radeon™ R B

nporneccopax APU cepuit A*
*®akTmyeckas MOfiep>KKa 3aBUCUT OT IIPOLieccopa

e DirectX 12, nukcenbHble meiifepsr 5.0

e MakcumanbHbIll 06beM 0611eit mamsaTu: 4 I'b

¢ JIa rpadmuecknx Borxopa: [logmeprxka mopros HDMI n

D-Sub HezaBMCHMBIMI KOHTPOJIIEPAMIL AVCIIES

LAN e PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 M6wurt/c
e Realtek RTL8111EPV
e TlopnepxuBaercs nmpo6yxpeHue o JIBC
o Iloppep)XuBaeTcs Onpefie/ieHne CeTeBOro Kabesst
° MoJHue3aluTa I 3aluTa OT MEKTPOCTATUIECKIUX Pa3psLoB
(ASRock Full Spike Protection)
e Tlonmepxxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Ilomnepxxusaercsa PXE
e Ilopnepxxusaerca DASH

MopTbl BBOAA- e 1 mopt PS/2 pna mpimm/KmaBuatyps
BbiBOZAA Ha e 1 mopt D-Sub
3agHeln naHenun e 1 nopr HDMI

e 2 mopta USB 2.0 (c 3aIuTOIT OT 97IEKTPOCTATIIECKIX
paspsAnoB)

e 2 moptoB USB 3.1 Genl (c 3amuToit OT 9/eKTPOCTATUIECKUX
paspsAnoB)

e 1 mopr JIBC RJ-45 ¢ unpukaropamu («AKTUBHOCTD/

Coennnenne» 1 «CKOPOCTb»)

3anomMmuHawowme e 1 nopt SATA3 6,0 ['6ut/c, noppepxusarorcst NCQ, AHCI
ycTponcTBa «ropsiyas» 3aMeHa
e 1 cmor M.2, noppepxuBaeT Mmopynb M.2 SATA3 ¢ xmouom M
Tnna 2230/2242/2260/2280 co CKOPOCTbIO Iepeiaun JaHHbIX
6,0 Tou/c
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Pasbembl o

1 XomozIKa /i1 HOPTOB CUCTEMHON TTaHeN

1 xonogka COM-nopTa

1 KomojIKa CBETO/[VIOIHOTO MH/IMKATOPA MUTAHVIA 1
KOPITYCHOTO JIMHAMUKa

1 pasbem s BeHTUAATOPA oXnakaenus 111, 4-KoHTaKTHbII

* PagbeM Ipo1iecCOPHOTO BEHTUIATOPA MOAAEPKIBAET

BEHTIWIATOP € HOTpeb/sieMbIM TOKOM He 6oee 1 A (12 Br).

8 pasbeMa /I BeHTU/IATOPA KOpIyca, 4-KOHTaKTHbIE

* CHA_FANI1~2 nopgep>xuBaeT BeHTU/IATOP KOPITyca C
norpe6isieMbiM TOkoM He 6onee 1 A (12 Br). CHA_FAN3~8
HOJIep>KUBAET BEHTI/IITOP KOPITyca C IOTPe6/IsieMbIM TOKOM He
6onee 2,5 A (30 Br).

* CPU_FAN1, CHA_FANI u CHA_FAN2 MOryT 1CIIO/Ib30BaTbCs

A7 pErymMpoBaHNA CKOPOCTI 4-KOHTaKTHOTO BEHTU/IATOPA.

MapameTpbl U
BIOS

KoHTponb .
o6opyaoBaHua o
OnepauunoHHble U
cucTembl J
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3 paspema muTaHyA ATX, 24-KOHTaKTHBIX

1 paspem nuTanuA 12 B, 8-KOHTaKTHbI

1 paspem nuTanuA 12 B, 4-KOHTaKTHbI

6 pazpemoB nutanusa PCle, 4-KOHTaKTHBIX

1 xonmopxa USB 2.0 (2 mopta USB 2.0 ¢ 3amuToit ot
3NIEKTPOCTATUYECKUX Pa3psA/IOB)

1 KHOIIKA UTaHUA

1 KHOIIKa cOpoca

AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopiep>XK0i MHOTOSI3bIYHOTO
rpaguaeckoro nHTepderica

IMonpeprxka rexuonorun «Plug and Play»

CoOBMeCTUMOCTb C yIIpaBIeHNEM SHEePromnoTpebIeHneM mo
ACPI 5.1

IMoppeprxa ¢ynkiym JumperFree

Ioppepxusaerca SMBIOS 2.3.

Perynuposka nanmpsxennit DRAM

JlaTumk TemriepaTyphl Ipolieccopa / Kopiryca

TaxomeTp BeHTHIATOPA OXTaXK/IeHNA TTpoljeccopa / Koprryca
Tuxas paboTa BEeHTU/IATOPA OXIAXKIEHNA IIpoLjeccopa /
KopIyca

VipaBieHye CKOPOCTbIO BPAIljeH A BEHTUIATOPA
OX/IaXK/IeHNA Tpolieccopa / Kopiyca

Konrponb nanpsxennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsiHast)
Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25
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CepTndukauusa e FCC,CE
e Cosmectumocts ¢ ErP/EuP (Heob6xopum 610K mUTaHus,

coorseTcTByloumit craunapry ErP/EuP)

*C dono 01l UHEp ieti 06 U30enUU MONCHO 03HAKOMUMDCS Ha 8e0-caiime: http://www.asrock.com

Crnedyem yuumvLéamv, 4mo pazzon npoueccopa, 6KnoHas usmerexue Hacmpoex BIOS,
2 npumenenue mexronoeuu Untied Overclocking u uci Hue uHCmp paszona

UMBLX NPOU. 0 il conpsiiceH ¢ onpeaeneﬂﬂbw puckom. Paszon npoueccopa

MOJCErn CHUSUMb CIMABUBHOCb CUCTEMbL UL 0aJie HPUBECHU K NOBPeNOeHHI0 ee
KOMNOHEHMO8 u ycmpoticme. Paszon npoueccopa ocyuiect 5
Ha cobc: i puck u 3a co6¢ i cuem. Mol He Hecem 0MEeMCIMGEHHOCIND 34

803MONCHDLL yuiepO, 6bI36aHHDLTL PA3ZOHOM NPOLUECCOPA.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pPUCYHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIIKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI II€EpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TIepeMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE
YCTaHOBJICHA, IIEPEMBIYKA «pA3OMKHYTa». Ha PUCYHKE ITIOKa3aHa 3-KOHTaKTHast TI€peMbIYKa

C 3aMKHYTbhIMI KOHTaKTaMM 1n2 IIp1 YCTAHOBKE Ha HUX II€PEMbIYKM-KO/IIAYKa.

O W

Short Open

ITepemspruxa copoca Hactpoek CMOS

(CLRCMOSI)

(cm. cTp. 1, Ne 36) 2-KOHTAKTHAA TlepeMbI9Ka

CLRCMOSI1 ucnonbayercs pia yaanenua ganabix CMOS. Uro6er cOpocntnb

n 06HyTII/IT]) ITapaMeTpbl CUCTEMbBI HA HaCTpOiIKM 1o yMOII‘{aH]/IIO, BBIK/TIOUYNTE
KOMIIPIOTED U M3BJIEKUTE OTK/IIOYNTE Ka6e}'[b INUTaHMA OT UCTOYHMKA IIUTAHMA.
Booxaure 15 ceKyHJ 1 HAKUIHOJ TIePeMBIYKOil 3AMKHITEe KOHTAKThbI pa3beMa
CLRCMOSI Ha 5 cexynn. He c6pacpiaiite HacTpoiiki CMOS cpasy nocre
o6nosnennsa BIOS. ITpu Heobxopumoctu copocuts HacTporiikn CMOS cpasy
nocrne obnosnenns BIOS cuavana nepesarpysure CICTeMY, @ 3aTeM BBIK/IIOUMTE
KOMIIbIOTep Iiepef; copocom HacTpoek CMOS. Yuturte, 4TO I1aposb, AaTa, BpeMs

U IpoGI/Ib MOIb30BaTeA MO YMOTYAHUIO COPACHIBAIOTCA TONBKO B TOM CITydae,
ecrmit n3Bniednb 6atapero CMOS. TTocre copoca Hactpoek CMOS He 3a6yabTe CHATD

HaKNJHYIO IIEPEMBIYKY.
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1.4 Konoakmun Pa3beMbl, PaCNONIOKEHHbDbIE Ha CUCTEMHON
nnarte

A

Pacnonosxcennvie Ha cucmemnotl naame Konooku u pasvemvt HE sensiomcs
nepemviuxamu. HE ycmanasnusatime Ha amu KOMOOKU U PA3oeMbl NepeMbIuKU-
Konnauku. Yemanoska nepembiue-Konnaukos Ha smu KonooKu u pasoemvl Moxem
8bI36AMb HEYCMPAHUMOE N0BPeNCOeHUE CUCEMHOLL NLAMND.

Konopgka cucreMHoM maHenn oND IlopgxmounTe pacrnonoxeHHble Ha
(9-xonraktHas, PANELI1) GND RESET# KOPITyCe BBIK/TI0UaTe/ b MUTAHMS,
(c™m. cTp. 1, Ne 13) PWRBTN# GNP KHOIIKY Ilepe3arpys3Ku u MHAUKATO
- CTP- L PLED- HDLED- y mep 124 P
PLED+ HDLED+ COCTOSIHUS CUCTEMBI K 9TOI KOJIOJKe
1
B COOTBETCTBUM C paclpefie/ieHneM
KOHTAaKTOB, l'IpI/[Be]Z[eHHI)IM HIDKE.
Ilepen nopxoueHneM Kabemeit
OIIpeieNInTe TOMOKUTETbHBII 1
OTPMHaTeHbeIﬁ KOHTAaKThI.
PWRBTN (xnonka numanus):

Ilodxniouenue KHonku NUManus, pacnonoieHHol Ha nepedreti naxenu kopnyca. MosicHo
HACMPOUMb NOPAOOK BHIK/IIOUEHUS CUCIEMbL C UCHOMb306AHUEM KHONKU NUMAHUSL.

RESET (xnonka nepesazpysku):
Tlooxmiouenue KHonku nepesazpysi CUcmeMbl, PAcNON0oNeHHol Ha nepedHeil nanenu
kopnyca. Haxmume kHonky

2py3KU, 4mo6bl Nepesanycmums KoMnplomep, ecu

2
OH 3asuc u HOPMallebllz 3anycK He803MOMNCEH.

PLED (c6emo0uo0Hbtii uHOUKAMOP NUMaHus cucmemot):

Ilodknouerue UHOUKAMOPA COCMOSHUS, PACNOIONEHHO20 HA NepedHeri naxeu Kopnyca.
CeemoduodHviii uHOUKamop zopum, kozda cucmema pabomaem. Kozoa cucmema
HaxoO0umcst 6 pesicume oxcudanusi 83, ceemoduod mueaem. Kozda cucmema naxooumecs 6
pexcume oxcudanus S4 unu svikmiouera (S5), ceemoduod He zopum.

HDLED (céemo0uo0Hblii uHOUKamop pabomvi 1#ecmroz0 0UcKa):

Iookniouerue ce6emoduo0H020 UHOUKAIMOPA PAGOMbL HeCmK020 OUCKA, PACHIONIOHEHHO20
Ha nepedreti nanenu. CéemoduoOHbvlil UHOUKAMOP 20pum, K020a JecmKuii OUCK
BLINOZIHSAEM CHUMbIBAHUE UL 3ANUCH OAHHDIX.

Ilepednss naneny mosiem Ovimp pa3Hoil HA PA3HIX KOPRycax. B ocnosHom nepednss
nawenb 6K04AeM 6 Ce05 KHONKY NUMAHUS, KHONKY nepe3azpyskii, c6emoouoomvlii
UHOUKAMOP NUMAHUS, C6emO00U00HbLIL UHOUKAMOP PABOMbL HecmKo20 OUCKA, OUHAMUK
u m. 0. I[Ipu nodknoueHuu nepedHeti naHenu Kk Imoti K0n00Ke NPABUILHO NOOKOUATIME
1p080da K KOHMAKMAM.
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Komnopka cBeTognogHoro

MHAMKATOpa NUTAaHNA U

AMHAMMKA KOPITyca
(7-KOHTaKTHBIIA,
SPK_PLED1)

(em. cp. 1, Ne 11)

SPEAKER -+

r PLED-

0|0
pummy +O|Of PLED+

OO

1O

DUMMY ~ r PLED+
+5V 4

ITpepnasnavena jyis
MOJ[K/TI0OYEHIISI CBETO/IVOHOTO
MHJVIKaTOpa IUTaHUA U

AVHaMMKa KopIryca.

Paswem Serial ATA3
(SATA3_1:
cM. cTp.1,N\e 14)

Aror pasbeM SATA3 npenHasHaYeH

IS TIOZK/TIOYeH s Kabeseit JaHHbIX
SATA BHYTpeHHMX 3aIIOMMHAIOLINX
YCTPOVICTB JI/IA TIepefiauyl AHHBIX CO

CKOpOCTBIO 710 6,0 T6nr/c.

Komnogka USB 2.0

(9-xonTakTHBIL, USB_3_4)

(em. ctp. 1, Ne 8)

USB_PWR
P-

P-
USB_PWR

Ha marepuHcKoit nate uMeeTcs
ofHa Komozka. Ita Konogka USB
2.0 MOXKET TOAIeP>KMBATD JBa

opra.

PasbeMbl BEHTUIATOPOB KOPITyca

oM. cTp. 1, Ne 3)

oM. cTp. 1, Ne 9)

oM. cTp. 1, Ne 18)

oM. cTp. 1, Ne 34)

oM. cTp. 1, Ne 23)

oM. cTp. 1, Ne 33)

oM. cTp. 1, Ne 30)

R R e R e R e e e o e o e o e

oM. cTp. 1, Ne 31)

4-xonraktHblit, CHA_FAN1)

4-xonraktHbiit, CHA_FAN3)

4-xonraktubiit, CHA_FAN4)

4-xonraktHbiit, CHA_FAN5)

4-xonraktublit, CHA_FANG)

4-xonraktHblit, CHA_FAN7)

4-xonraktHblit, CHA_FANS)

4321

4-koHTakTHbI, CHA_FAN2) FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

ITpenHasHaueHBI AT
MOAK/TIOYeH s Kabertell pasbheMOoB
BEHTI/IATOPOB VI TIOJK/IIOUEHN

YE€PHOTO IIPpOBOJA K 3a3€MJICHIIO.




Pazpem BEHTUIATOpA

OXJIUKIIEHNA ITpoLeccopa

Jra MaTeprHCKaA I1aTa cHabkeHa
4-KOHTaKTHBIM Ppa3beEMOM /1A

Masomymsero senTunAaropa HII.

X370 Pro BTC+

(4-xonrakrubiit, CPU_FAN1)
FAN_VOLTAGE

(cm. cTp. 1,Ne 4) cPU_FAN sPEep  ECIIM BBI COOMpaeTech MOKIIOUNTD
FAN_SPEED_CONTROL

3-KOHTAKTHbI BEHTU/IATOP
OXJTXK/IEHNA [TPOlieccopa,

TOJIK/TI0YaliTe ero K KOHTakTam 1-3.

Paspempl mutanus ATX
(24-xonrtakTHbii, ATXPWRI1)
(M. cTp. 1, Ne 12)
(24-xonrtakTa, ATXPWR2)
(em. cTp. 1, Ne 10)

OTa MaTepUHCKaA IUIaTa OCHaIleHa
IBYyMA 24-KOHTaKTHBIMU
pasvemamu muranus ATX. YTo6bt
MCITONTb30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
paspem muranusa ATX,
TIOZIK/TIOYNTE €TO BJIO/Ib KOHTaKTa

1 u KoHTakTa 13.

Pazvem nuranms ATX 12 B
(8-xoHTakTHBI, ATX12V1)
(em. cTp. 1, Ne 2)

oo
Lo

OTa MaTepuHCKas IIaTa CHabKeHa
8-KOHTAKTHBIM Pa3beMOM MUTAHUA
ATX 12 B. YT0o6bI NCIIONMH30BATH
4-KOHTAKTHBIN Pa3beM MUTAHVIA
ATX, OgK/IIOUNTE €r0 BIO/b

KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.

Paswvem mutanus ATX 12 B
(4-xonTtakTHbI, ATX12V2)
(em. cTp. 1, Ne 1)

L]
L]

OTa MaTepuHCKas I1aTa CHabXKeHa
4-KOHTAKTHBIM pa3'])eMOM NUTAHUA
ATX 12 B.

Baxnas nadopmanms. Yoenurecn,
4YTO 002 MOFKIIOYEHHBIX pa3beMa
NUTAHNA: 4-KOHTAKTHBII
(ATX12V2) u 24-KOHTaKTHBI
(ATXPWRI1) HaxopsTCs Ha

OHOM 0/I0Ke MUTAHNA; MHAYEe
MaTePI/lHCKa}I T/IaTa MOYKET BBINITH

U3 CTPOsL.
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Paszbempl nutanus PCle
4-xonraktHblit PCIE_PWR3)
oM. cTp. 1, Ne 16)
4-xonraktHblit PCIE_PWR4)
oM. ctp. 1, Ne 19)
4-xonraktHblit PCIE_PWRS5)
oM. ctp. 1, Ne 21)
4-xonraktHblit PCIE_PWR6)
oM. cTp. 1, Ne 24)
4-xonraktHblit PCIE_PWR?7)
oM. cTp. 1, Ne 27)
4-xonraktHblit PCIE_PWRS)
oM. cTp. 1, Ne 29)

DETECT
GND
+12v

GND
+12V  DETECT

~ o~ N o~~~ o~~~ o~~~

Ot Ppa3beMBI CIYy>KaT [J1d
NOOK/ITIYEHNA UICTOYHNKOB

NUTaHNUA.

Baxnas napopmanms. Yoenurecn,
YTO 4-KOHTAKTHBII pasbeM
mutanna PCle u BHemHmit
pasbeM NUTaHUA Ha BUACOKapTe
TOIKTI0OYEHBI K OTHOMY 670Ky
NUTAHUA; HAYe MaTePUHCKAsd
IIaTa M BUJAeOKapTa MOTyT BBIATH

U3 CTPOsL.

KOHOJIKa IOoCIE[0BATENIbHOTO RRXD1

Komogka COMI1 nogmep>xnBaeT

mopra corss1  TIOOKIIIOUEHNE MORYIIA
(9-xouTakTHbIL, COM1) 110C/Iel0BATEIbHOTO TTOPTa.
(em. cTp. 1, Ne 35) ' | Rt

DDCD#1
Konogka TPM 9roT paspem obecrednBaeT

(17-xonTtakTHbiit, TPMS1)
(cm. cTp. 1, Ne 32)

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN
LAD2

GND

LAD1

GND
S_PWRDWN#
SERIRQ#
GND

%

PCICLK
FRAME
PCIRST#
LAD3
+3V
LADO
+3VSB
GND

noaAepKKy cucremsr Trusted
Platform Module (TPM), kotopas
croco6Ha o6ecreynTb Hale)KHOEe
XpaHeHue KiTodelt, IuppPOBbIX
cepTn1KaTOB, MAPOTIEIl U JaHHDIX.
Cucrema TPM Taxoke MoBbIIIaeT
YPOBEHD CeTeBOIt 6e30MMacHOCTH,
3aluIaeT nudposbie
npeHTHdUKATOpDI 1 0becrevnBaeT

LETOCTHOCTD HlIaT(i)OprI.

[TopTs! MaitHMHTa

M_Portl:cm. ctp.1,Ne 15
M_Port2:cm. ctp.1,Ne 17
M_Port3:cm. ctp.1,Ne 20
M_Port4:cm. ctp.1,Ne 22
M_Port5:cm. ctp.1,Ne 25
M_Port6:cm. ctp.1,Ne 28

PERXP & WAKE#

GND I} CLKN

PETXP ] CLKP

==

( )
( )
( ) —
( )
( )
( )

PETXN 2 RST

Shv7t TIOPTBI C/TY>KaT /11
NOIK/TIYCHNA K KOMIIZIEKTaM

nepexozaukos PCle.
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1.5 CmapT-nepekntoyarenu

Ita MaTe€pUHCKas IJ1IaTa OCHAIll€HA ABYMs CMapT-IIEPEKII0IaTETAMM: Knomka

IUTaHNs M KHOTIKA cOpoca IapaMeTpoB.

Knormka nuranus
(PWRBTN1)
(em. cTp. 1, Ne 7)

Knormka nuranus
IpefHa3HavYeHa 151 OBICTPOro
BKJTIOYEHVS Y BBIK/TIOUEHS

CUCTEMBI.

Kuomnxka cbpoca
(RSTBTN1)
(em. cTp. 1, Ne 6)

Kuorka copoca
[IpefHasHaYeHa IS
6BICTPOrO Iepesarycka

CUCTEMBI.
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1 Introducao

Obrigado por comprar a placa-mae ASRock X370 Pro BTC+, uma placa-mae confidvel
produzida sob o controle de qualidade altamente consistente da ASRock. Esta placa
principal oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com

o compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

Como as especificagdes da placa principal e o software do BIOS poderao ser atualizados, o

Q contetido deste manual estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. No caso de ocorrerem
modificagoes neste manual, a versao atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso
prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site
para obter informagaes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd
encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da
ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

¢ Placa Mae ASRock X370 Pro BTC+

¢ Guia de Instalagao Répida da ASRock X370 Pro BTC+
¢ CD de Suporte do ASRock X370 Pro BTC+

¢ 1 x Cabo de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

¢ 1 x Parafuso para Soquete M.2 (Opcional)
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1.2 Especificacdes

Plataforma e Design de condensador solido

CPU e Suporta soquete AMD série-A AM4 APUs (Bristol Ridge) e
CPUs série Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle Ridge)
e Design com 12 fases de alimentagdo
* SuportA 105W Water Cooling (Pinnacle Ridge); Suporta 95W
Water Cooling (Summit Ridge); Suporta 65W Water Cooling

(Raven Ridge)
Chipset e AMD Promontory X370
Memoéria e 1 x Slot DIMM DDR4

e CPUs série AMD (Pinnacle Ridge) suporta DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & nao-ECC, memoria
un-buffered*

e CPUs série AMD (Summit Ridge) suporta DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC & ndo ECC,
memoria un-buffered*

e CPUs série AMD (Raven Ridge) suporta DDR4 3200+(0C)/2933
(0OC)/2667/2400/2133 nao ECC, memdria un-buffered*

e APUs AMD 7 Ger Série A suportam DDR4 2400/2133 ECC e
nao ECC, sem memoria intermedidria*

* Para CPUs série Ryzen (Raven Ridge), ECC s6 ¢ suportado com
CPUs PRO.
* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da AS-
Rock para obter mais informagcéo. (http://www.asrock.com/)

e Capacidade maxima da memoria do sistema: 16GB

e Contato em Ouro 15y no slot DIMM

Slot de APUs AMD 7 Série A
expansao e 8x Slots PCI Express x16 (PCIE1 a x4; PCIE2~8 a x1)
* 5x Portas de Mining (M_Portal, 3, 4, 5, 6 a x1, M_Porta2 N/A)*
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Graficos

LAN

E/S do painel
posterior

Armazena-
mento

CPUs AMD Série Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle
Ridge)

8 x Slots PCI Express x16 (PCIE1 a x4; PCIE2~8 a x1)
6 x Portas de Mining (M_Portal ~ M_Porta6 a x1)*

* Suporta kit Riser tipo USB

AMD Radeon™ Integrado Série Vega Grificas na Série Ryzen
APU*
AMD Radeon™ Integrado Série R Grafica em Séries A APU*

* Suporte atual pode vairar por CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0
Memoria compartilhada maxima de 4GB
Saida grafica dupla: Suporta portas HDMI e D-Sub por

controladores de video independentes

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1

Realtek RTL8111EPV

Suporta Wake-On-LAN

Suporta Detecgao de Cabo LAN

Suporta Prote¢ao contra Relampago/ESD (Protegao Total Contra
Picos ASRock)

Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az

Suporta PXE

Suporta DASH

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

1 x Porta D-Sub

1 x Porta HDMI

2 x Portas USB 2.0 (Suporta Protegao ESD)

2 x Portas USB 3.1 Genl (Suporta Prote¢do ESD)

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

1 x Conector SATA3 6,0 Gb/s, suporte NCQ, AHCI, Conector a
Quente

1 x Soquete M.2, suporta médulo Chave tipo
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s
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Conector

Fungées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

1 x Cabegote do Painel do Sistema

1 x Suporte porta COM

1 x LED de alimentagao e Cabegote de Autofalante
1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de

alimentagao maxima 1A do ventilador (12W).

8 x Conectores da ventoinha do Gabinete (4 pinos)

* CHA_FAN1~2 suporta o ventilador de chassis de alimentagao
maxima 1A do ventilador (12W). CHA_FAN3~8 suporta o
ventilador de chassis de alimenta¢do maxima 2,5A do ventilador
(30W).

* CPU_FAN1, CHA_FAN1 e CHA_FAN2 podem ajustar a

velocidade do ventilador de 4 pinos.

3 x Conectores alimentagao ATX 24 pinos

1 x Conector de energia 8-pinos 12V

1 x Conector de energia 4-pinos 12V

6 x Conectores Alimentagao PCle 4 pinos

1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta
Prote¢ao ESD)

1 x botdo Liga/Desliga

1 x Botdo de Reset

AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
Suporta “Plug and Play”

ACPI 5.1 compativel com eventos de despertar
Suporta jumperfree

Suporte SMBIOS 2.3

Multi-ajuste de Voltagem da DRAM

Sensor de temperatura da CPU/Gabinete

Tacdmetro da Ventoinha da CPU/Gabinete

Ventilador silencioso de CPU/Chassis

Controle de multi velocidade da Ventoinha da CPU/Gabinete
Monitoramento da tensdo: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit
Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25
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Certificacoes e FCC,CE

* Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagdo
preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
A definicoes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de fer-

ramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou

mesmo causar danos nos comp e dispositivos do seu sist Ele deve ser realizado por

sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper
é colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos
pinos, o jumper é "Aberto". A imagem mostra um jumper de 3 pinos cujos pinol e pino2

estao "Curtos" quando a tampa do jumper é colocada nestes 2 pinos.

O W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS

(CLRCMOS1)

(ver p.1, N.° 36) Jumper de 2 pinos

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Para apagar e reinicializar
os pardmetros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e
desplugue a tomada da alimentagao. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa
de jumper para fazer curto dos pinos no CLRCMOS1 por 5 segundos. No entanto,
nao apague o CMOS logo ap6s ter realizado a atualizagao da BIOS. Se vocé precisar
apagar o CMOS logo ap6s ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera primeiro
iniciar o sistema e voltar a encerrd-lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe
que a senha, data, hora e perfil padrio do usudrio serdo apagados so se a bateria
CMOS for removida. Por favor, ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois
de apagar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers so-
bre estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores
ird causar danos permanentes a placa-made.

Suporte do painel de GND Ligue o botdo de alimentagao,
sistema GND RESET# o botdo de reinicializa¢do e o

. PWRBTN# GND o .
(PAINEL1 de 9 pinos) PLED. HDLED- indicador do estado do sistema
(ver p.1,N.2 13) PLED+ HDLED+ no chassi deste suporte, de

acordo com a descri¢do abaixo.
Observe os pinos positivos e
negativos antes de conectar os
cabos.

PWRBTN (Botio de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagao no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma
para desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagdo):

Conecte o botdo de reinicializagio no painel frontal do chassi. Pressione o botao de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sis-
tema estiver nos estados de suspensao S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver
no estado de suspensio S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um modulo de painel
frontal consiste principalmente em um botdo de alimentagao, um botao de reinicializagao,
um LED de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao
conectar seu modulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios
e os pinos correspondem de forma correta.
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LED de alimentagéo e
Cabecote de Autofalante
(SPK_PLED1 7 pinos)
(ver p.1,N.211)

SPEAKER - + PLED-

OIS
pumMmY +O|Of PLED+

1O|O;

1)

DUMMY  PLED+
+5V 4

Conecte o LED de
alimentagao do chassi e o
autofalante do chassi a este

cabegote.

Conector Serial ATA3
(SATA3_1:
ver p.1, N.° 14)

Este conector SATA3 suporta
cabos de dados SATA para
dispositivos de armazenamento
interno com uma taxa de
transferéncia de dados de até
6,0 Gb/s.

Suporte USB 2.0
(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1,N.» 8)

USB_PWR
P-

P-
USB_PWR

Hé um cabegote nesta placa-
mae. Cada suporte USB 2.0

pode ter duas portas.

Conectores da Ventoinha
do Chassi

CHA_FANI1 de 4 pinos)
ver p.1, N.° 3)
CHA_FAN2 de 4 pinos)
ver p.1,N.29)
CHA_FANS3 de 4 pinos)
ver p.1, N.° 18)
CHA_FAN4 de 4 pinos)
ver p.1, N.° 34)
CHA_FANS5 de 4 pinos)
ver p.1, N.° 23)
CHA_FANG de 4 pinos)
ver p.1, N.° 33)
CHA_FANT? de 4 pinos)
ver p.1, N.° 30)
CHA_FANS de 4 pinos)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(ver p.1, N.°31)

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Por favor, conecte os cabos do
ventilador aos conectores do
ventilador e corresponda o fio

preto no pino terra.
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Conector da Ventoinha da

CPU
(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.c 4)

FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa mée inclui um conec-
tor de ventilador da CPU (Venti-
lador silencioso) de 4 pinos.

Se vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3 pinos,

por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conectores de alimentagdo

ATX

ATXPWRI de 24 pinos)
ver p.1, N.° 12)
ATXPWR2 de 24 pinos)
ver p.1, N.° 10)

—~ o~ o~ o~

Esta placa-mae inclui dois
conectores de alimentagdo de
ATX de 24 pinos. Para utilizar
uma fonte de alimentagdo ATX
de 20 pinos, introduza-a no

Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagao
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.22)

[/
[

Esta placa-mae inclui um conec-
tor de alimenta¢ao de 12V ATX
de 8 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimenta¢dao ATX de 4
pinos, introduza-a no Pino 1 e
Pino 5.

Conector de alimentagao
de 12V ATX

(ATX12V2 de 4 pinos)
(ver p.1,N.o 1)

L)
L]

Esta placa-mae inclui um conec-
tor de alimentagao de 12V ATX
de 4 pinos.

Importante: Certifique-se de que
os conectores de alimentagio de
4 pinos (ATX12V2) e 24 pinos
(ATXPWRI) estao conectados
na mesma PSU; caso contrario, a

placa-mae pode ser danificada.
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Conectores de Energia DETECT
PCle GND
PCIE_PWR3 de 4 pinos) +12v
ver p.1, N.° 16)

PCIE_PWRA4 de 4 pinos)

ver p.1, N.° 19)

PCIE_PWRS5 de 4 pinos)

ver p.1, N.° 21)

PCIE_PWRG6 de 4 pinos)

ver p.1, N.° 24)

PCIE_PWR?7 de 4 pinos)

ver p.1, N.° 27)

PCIE_PWRS de 4 pinos)

ver p.1, N.° 29) GND

+12V  DETECT

~ N o~ N o~ N~ N~~~

Conecte esses conectores as

fontes de alimentagao.

Importante: Verifique se

o conector de alimentacao

PCle de 4 pinos e conector de
alimentagéo externa na placa de
video estdao conectados 3 mesma
fonte de alimentacao; caso
contrario, a placa-mae e placa de
video podem ser danificadas.

RRXD1

DDTR#1
DDSR#1
CCTS#1

Suporte da porta serial
(COML1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.° 35)

RRI#1
RRTS#1

DDCD#1

Este suporte COMI recebe um

modulo da porta serial.

Suporte TPM
(TPMSI de 17 pinos)
(ver p.1,N.° 32)

SMB_DATA_MAIN
LAD2

SMB_CLK_MAIN
LAD1

GND

GND
S_PWRDWN#

SERIRQ#

GND

%

Este conector suporta um
sistema com Mddulo de
Plataforma Confiavel (TPM), que
pode armazenar com seguranga
chaves, certificados digitais,

senhas e dados. Um sistema

EQ * TPM também ajuda a melhorar

a seguranga de rede, a proteger
identidades digitais e a garantir a
integridade da plataforma.

Portas Mining Conecte estas portas ao kits de

(M_Portl:ver p.1, N.c 15) elevagao PCle.

(M_Port2:ver p.1,N.2 17)

(M_Port3:ver p.1, N.c 20) e

(M_Port4:ver p.1, N.c 22) PERXP & 1 waKe#

(M_Port5:ver p.1, N.° 25) e ; j e

(M_Port6:ver p.1, N.c 28) :Z:: s . ::P

X370 Pro BTC+
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1.5 Interruptores inteligentes

A placa-mae tem duas chaves inteligentes: Botao de Energia e Botdo de Reinicializagao.

Botao de alimentagao e _o O Botao de alimentagéao
(PWRBTN1) . permite aos usudrios ligar/
(ver p.1, N.°7) ¢ ¢ desligar o sistema rapidamente.
Botao Reset (Reiniciar) e _o O Botao Reset permite aos
(RSTBTN1) . usudrios reinicializar o

o o

(ver p.1,N.2 6)

sistema rapidamente.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock X370 Pro BTC+, niezawodnej plyty
gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywana przez firme ASRock, rygorystyczng
kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonala jako$¢ dziatania i solidng konstrukcje,
spelniajaca zobowiazanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i

wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane,

Q zawartos¢ tego podrecznika moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jakichkolw-
iek modyfikacji tego podrecznika, zaktualizowana wersja bedzie dostepna na stronie internetowej
ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna w odniesieniu do tej
plyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania specyficznych informacji o
uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze pobra¢ liste najnowszych kart
VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

¢ Plyta gléwna ASRock X370 Pro BTC+

o Skrocona instrukeja instalacji ASRock X370 Pro BTC+
¢ Pomocnicza plyta CD ASRock X370 Pro BTC+

¢ 1 x kabel danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

¢ 1 x $ruba do gniazda M.2 (opcjonalna)
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1.2 Specyfikacje
Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo rozsz-
erzenia

Konstrukcja wylacznie z kondensatorami statymi

Obstuga APU serii AMD Socket AM4 A (Bristol Ridge) i
CPU serii Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge oraz Pinnacle
Ridge)

Sekcja zasilania 12 Power Phase Design

Obstuga chlodzenia wodnego 105W (Pinnacle Ridge);
Obstuga chlodzenia wodnego 95W (Summit Ridge);
Obstuga chtodzenia wodnego 65W (Raven Ridge)

AMD Promontory X370

1 x gniazdo DDR4 DIMM

Seria CPU AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) z obsluga DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamiec¢
niebuforowana*

Seria CPU AMD Ryzen (Summit Ridge) z obstuga DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC,
pamie¢ niebuforowana*

Seria CPU AMD Ryzen (Raven Ridge) z obsluga DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 nie-ECC, pamiec
niebuforowana*

Seria APU A AMD 7-¢j generacji z obstugg DDR4
2400/2133 ECC i nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*

* Dla serii CPU Ryzen (Raven Ridge), ECC jest obstugiwana
tylko z CPU PRO.
* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej
ASRock w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.
asrock.com/)

* Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 16GB

* 15u pozlacany styk w gniezdzie DIMM

Seria APU A AMD 7-ej generacji
¢ 8x gniazda PCI Express x16 (PCIE1 w x4; PCIE2~8 w x1)
¢ 5x porty do kopania kryptowalut (M_Portl, 3, 4, 5, 6 w x1,

M_Port2 N/A)*
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Procesor serii AMD Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge
oraz Pinnacle Ridge)
¢ 8x gniazda PCI Express x16 (PCIE1 w x4; PCIE2~8 w x1)
¢ 6x porty do kopania kryptowalut (M_Port1~M_Port6 x1)*

* Obstuga zestawu Riser typu USB

Grafika e Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w
APU serii Ryzen*
e Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon"™ serii R w
APU serii A*
* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU
¢ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
¢ Maks. wspoldzielona pamie¢ 4GB
¢ Podwdjne wyjécie graficzne: obstuga HDMI i D-Sub przez

niezalezne sterowniki graficzne

LAN ¢ 1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
¢ Realtek RTL8111EPV
¢ Obstuga Wake-On-LAN
¢ Obstuga wykrywania kabla LAN
¢ Obstuga zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferyc-
znymi/ESD (petna ochrona ASRock przed impulsami)
¢ Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
¢ Obstuga PXE
¢ Obstuga DASH

Tylny panel ¢ 1x port myszy/klawiatury PS/2
Wejscia/Wyjscia ¢ 1x port D-Sub
e 1xport HDMI
e 2x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 2xporty USB 3.1 Genl (Obstuga zabezpieczenia ESD)
e 1xport LAN RJ-45z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
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Przechowywanie

Ziacze

Funkcja BIOS

1 x ztgcze SATA3 6,0 Gb/s, obstuga NCQ, AHCI i Hot Plug
1 x gniazdo M.2, obstuga Key M typu 2230/2242/2260/2280
modulu M.2 SATA3 6,0 Gb/s

1 x zlacze gléwkowe na panelu systemu

1 x zlacze gléwkowe portu COM

1 x dioda LED zasilania i ztacze gtéwkowe glto$nika
1 x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)

* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU

maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

8 x zfacze wentylatora obudowy (4-pinowe)

* CHA_FAN1~2 obstuguje wentylator obudowy z

maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W). CHA_

FAN3~8 obstuguje wentylator obudowy z maksymalnym

pradem zasilania wentylatora 2,5A (30W).
* CPU_FAN1, CHA_FANI1 i CHA_FAN2 moze dostosowaé

predkos¢ wentylatora 4-pinowego.

3 x 24 pinowe zlacze zasilania ATX

1 x 8 pinowe zfgcze zasilania 12 V

1 x 4 pinowe zfgcze zasilania 12 V

6 x 4 pinowe zlacze zasilania PCle

1 x zlacza glowkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x Przycisk zasilania

1 x Przycisk resetowania

Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym
GUI

Obstuga “Plug and Play”

Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1

Obstuga bezzworkowa

Obstuga SMBIOS 2.3

Wielokrotna regulacja napigcia DRAM
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Monitor sprzetu * Wykrywanie temperatury procesora/obudowy

¢ Tachometr wentylatora procesora/obudowy
e Cichy wentylator procesora/obudowy

e Sterowanie wieloma predkosciami obrotowymi wentylatora

procesora/obudowy
¢ Monitorowanie napiecia: Napigcie rdzenia Vcore +12'V,
+5V,+3,3V
System opera- * Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
cyjny ¢ Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25
Certyfikaty e FCC,CE

* Gotowo$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg: http://www.asrock.com

A

Nalezy pamietaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg
ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wpltywa¢ na stabilnos¢ systemu lub
nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzqdzen systemu. Powinno to zostac zrobione
na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane prze-
taktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest
“Otwarta”. Ta ilustracja pokazuje 3-pinowq zworke, ktorej pinl i pin2 sg “Zwarte’, a

nasadka zworki jest umieszczona na tych 2 pinach.

O W

Short Cpen

Zworka usuwania danych z
pamigci CMOS

(CLRCMOSI) 2-pinowa zworka
(sprawdz s.1, Nr 36)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usung¢
i zresetowa¢ parametry systemu do ustawien domyslnych, wyltacz komputer i odlacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki

do zwarcia pinow CLRCMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z
pamieci CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usuniecie
danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem
usuwania danych z pamieci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie
wylaczy¢ go. Nalezy pamietac, ze hasto, data, czas i domyslny profil uzytkownika
zostang usunigte tylko po wyjeciu baterii CMOS. Nalezy pamigta¢, aby po usunieciu
danych z pamigci CMOS, usung¢ nasadke zworki.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztacza

Whudowane ztgcza gtowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé
zworek nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami
glowkowymi i zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

Z¥acze gtdowkowe na panelu GND Podlacz do tego ztacza
systemu GND RESET#  otdwkowego przelacznik

. PWRBTN# GND o . .
(9-pinowe PANELLI) BLED- woLep.  zasilania, przelgcznik resetowania
(sprawdz s.1, Nr 13) PLED+ HDLED+ i wskaznik stanu systemu na

obudowie, zgodnie z pokazanym
ponizej przydziatem pinéw. Przed
podiaczeniem kabli nalezy zapisa¢
pozycje pinéw plus i minus.

PWRBTN (Przelgcznik zasilania):
Podlgcz do przetgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowaé
sposob wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):

Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przetgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sig i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podtgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED
Jjest wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sie¢
w stanie uspienia S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia $4 lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy.
Dioda LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera
przede wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania,
diode LED aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu przed-
niego obudowy do tego zlgcza gléwkowego upewnij sig, ze jest prawidtowo dopasowany
przydziat przewodow i przydziat pinow.
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Dioda LED zasilania i ztacze
glowkowe glosnika
(7-pinowe SPK_PLEDI)
(sprawdz s.1, Nr 11)

SPEAKER - l pLED-

\Ol[®;
puMmY +O|Of PLED+

\Ol[®;

1)

DUMMY ~  PLED+
+5V 4

Podlacz to tego zlacza
glowkowego diode LED
zasilania obudowy i glosnik
obudowy .

Zkacze Serial ATA3
(SATA3_1:
sprawdz s.1, Nr 14)

To zlacze SATA3 obstuguja kable
danych SATA dla wewnetrznych
urzadzen pamieci z szybko$cig
transferu danych do 6,0 Gb/s.

Zlycza gtowkowe USB 2.0
(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 8)

USB_PWR
P-

P-
USB_PWR

Na tej plycie gtownej znajduje
sie jedno ztacze gtowkowe.
Zlycze gtéwkowe USB 2.0 moze
obstugiwac¢ dwa porty.

Z}acza wentylatora obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 3)
(4-pinowe CHA_FAN2)
(sprawdz s.1, Nr 9)
(4-pinowe CHA_FAN3)
(sprawdz s.1, Nr 18)
(4-pinowe CHA_FAN4)
(sprawdz s.1, Nr 34)
(4-pinowe CHA_FANS5)
(sprawdz s.1, Nr 23)
(4-pinowe CHA_FANG)
(sprawdz s.1, Nr 33)
(4-pinowe CHA_FAN?7)
(sprawdz s.1, Nr 30)
(4-pinowe CHA_FANS)
(sprawdz s.1, Nr 31)

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Podlacz przewody wentylatora
do zlaczy wentylatora i dopasuj

czarny przewdd do styku masy.
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ZYacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 4)

FAN_SPEED_CONTROL

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylatora CPU
(Cichy wentylator). Jesli planow-
ane jest podlaczenie 3-pinowego
wentylatora CPU, nalezy je
podtaczy¢ do pindw 1-3.

ZYacza zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 12)
(24-pinowe ATXPWR2)
(sprawdz s.1, Nr 10)

Ta plyta gtéwna udostepnia dwa
24-pinowe zlacza zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego

zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.

Z¥acze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 2)

Ta plyta gtéwna udostgpnia
8-pinowe zfacze zasilania ATX
12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.

ZYacze zasilania ATX 12V
(4-pinowe ATX12V2)
(sprawdzs.1, Nr 1)

L]
L]

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zfgcze zasilania ATX
12 V. Waine: Upewnij sie,

ze oba podlaczone zlacza
zasilania 4-pinowe (ATX12V2)
i 24-pinowe (ATXPWR1)
znajduja si¢ na tym samym
zasilaczu; w przeciwnym razie
moze zosta¢ uszkodzona plyta
glowna.
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ZYacza zasilania PCle

Podlacz te zlacza do zasilacza.

DETECT
4-pi PCIE_PWR3
(4-pinowe - ) ene Wazine: Upewnij sie, czy
(sprawdz s.1, Nr 16) +l2v i o
4-pinowe zlacze zasilania PCle
(4-pinowe PCIE_PWR4) . o
i zkacze zasilania zewnetrznego
(sprawdz s.1, Nr 19) .
] karty graficznej sa podlaczone
(4-pinowe PCIE_PWRS5) X
) do tego samego zasilacza; w
(sprawdz s.1, Nr 21) . . . .
] przeciwnym razie moze doj$¢
(4-pinowe PCIE_PWR6) . , .
GND do uszkodzenia plyty gléwnej i
(sprawdz s.1, Nr 24) .
+12V DETECT karty graficznej.
(4-pinowe PCIE_PWR?7)
(sprawdz s.1, Nr 27)
(4-pinowe PCIE_PWRS)
(sprawdz s.1, Nr 29)
Zkacze gtéwkowe portu To ztacze glowkowe COM1

Sszeregowego
(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 35)

DDCD#1

obstuguje modut portu

szeregowego.

Zkacze gtéwkowe TPM
(17-pinowe TPMS1)
(sprawdz s.1, Nr 32)

%

GND

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN
LAD2

LADI1

GND
S_PWRDWN#
SERIRQ#
GND

To ztacze obstuguje system
Trusted Platform Module
(TPM), ktory moze bezpiecznie
przechowywac klucze,
certyfikaty cyfrowe, hasta i dane.
System TPM pomaga takze w

¢ E § TS g8 zwigkszeniu zabezpieczenia sieci,

ochronie cyfrowych danych
osobowych i zapewnieniu
integralnosci platformy.

Porty do kopania kryptowalut Podlacz te zlgcza do zestawow

(M_Portl:sprawdz s.1, Nr 15) riser PCle.

(M_Port2:sprawdz s.1, Nr 17)

(M_Port3:sprawdz s.1, Nr 20) sy 2

(M_Port4:sprawdz s.1, Nr 22) PERXP £ L WAKE#

(M_Port5:sprawdz s.1, Nr 25) P:T':L: ; j Zti:

(M_Port6:sprawdz s.1, Nr 28) PETXN = 4 pst
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1.5 Inteligentne przetaczniki

Plyta gléwna ma dwa inteligentne przetaczniki: przycisk zasilania i przycisk resetowania

Przycisk zasilania
(PWRBTN1)
(sprawdz s.1, Nr 7)

Przycisk zasilania umozliwia
uzytkownikom szybkie

wlaczanie/wylaczanie systemu.

Przycisk resetowania
(RSTBTN1)
(sprawdz s.1, Nr 6)

Przycisk resetowania
umozliwia uzytkownikom

szybkie resetowanie systemu.
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S
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EE2 02 80/ HBE = ASLICH. 0l A HBE Z 2, OO0 EE HE=2
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HX20| 225 23R, A IA0IEE BH2610 AFE S0l 220/ CHat 2 F
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o ASRock X370 Pro BTC+ 2+ & X| CHLE A
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A2l ATA (SATA) GIOIE A0IZ2 10 (L& EF)
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A
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DAZ LA (HE BS)
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[}

_J__|13:I
=
EE/I_;@/\-I _A_::

. 2
o AMD Socket AM4 A Al2| = APU(Bristol Ridge) 2 Ryzen Al 2|
% CPU(Summit Ridge, Raven Ridge & Pinnacle Ridge) Xl &

mn

I
b

e

CPU
o 12 M RS
« 105W ¥ Ef 2 & (Pinnacle Ridge) XI& ,95W |IE 2 &
(Summit Ridge) X[ & , 65W &l =& (Raven Ridge) Xl &

« AMD Promontory X370

HNE
ol2el « DDR4DIMM X 1 i
o AMD Ryzen Al 2| = CPU(Pinnacle Ridge) = DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC £ H| ECC, HIHHIH &

N2 E X2 ELICHx
o AMD Ryzen Al 2| & CPU(Summit Ridge) & DDR4
3200+(0C)/2933 (0C)/2667/2400/2133 ECC & H| ECC, HItH

e H2elE NEEUCx
o AMD Ryzen Al 2| = CPU(Raven Ridge) = DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 H| ECC, H|tHHIH 2! 0l

2e|E NJELICH >

« AMD 7" Gen A- Al2| = APU = DDR4 2400/2133 ECC & H]
ECC, HIHHE B 2e|S XIASLICH.*

* Ryzen Series CPU(Raven Ridge) 2] &<, ECC = PRO CPU 0fl

Met XIZELICH
*Z=J HEE 20tAIH ASRock EAHOIE0 A= B2l XI&

SE2 #X5HA AL . (http://www.asrock.com/)
&=

« ANAEIHR2 I E: 16GB
« DIMM =% 01l 15 Gold Contact

AMD 7" A- Al2| = APU

« PCIExpress x16 =% 8 JH (4 0l Al PCIEL; 1 Ol A PCIE2~8)
. OIOIY ZE 501 (1 2E01M M_Portl, 3,4, 5, 6,

M_Port2 N/A)*
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AMD Ryzen Al 2| = CPU(Summit Ridge, Raven Ridge %!
Pinnacle Ridge)
« PCIExpressx16 =X 8 JH (4 0l A PCIE1; 1 Ol | PCIE2~8)
o 0t01Y ZE 6l (x1 2= 0l Al M_Portl~M_Port6)*

*USB Et 2tOIN I1E X~

e = + Ryzen Series APU 2| S& & AMD Radeon" Vega Series _12H

11! *

« A- Al2I= APU 2| B2 S8 & AMD Radeon™ R Al2| X 7]
cHE ~

*AH XFEZ2CPU O et CHE = US

o DirectX 12, Pixel Shader 5.0
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D-Sub L E X &
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. 2HE 010 Y 802.3az X &
« PXE X2
« DASH X| &

SHIHE I/O « PSROIRA/IEE ZE 1Y
o« D-SubZE 14
« HDMI ZE 1}
« USB20ZE 2 (ESDES X&)
o« USB3.1Genl ZE 2| (ESDES X&)
« LED &= RJ-45 LAN Z E 1 I (ACT/LINK LED &' SPEED
LED)

“

SATA3 6.0 Gb/s H4IE{ 1 )| ,NCQ, AHCI & “&t E4 1"
Xl

o M2 A3 100, M I EFR 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0
Gb/s 2= K| &

>
02
0
N
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(ON]

o MAE Y GIE 14

« COMEZESIH 1M

o MRALED Y ATIHGIH 14

o CPU M HUYIE (4 )1 M

*CPU ™ HUYE = M M2 0| 20 1A>12W) &I CPU B E X[ &
StLICEH.

o MNAIEHHUE 8O (4 &)

*CHA_FAN1~2 = ™ 20| 2 TH 1A(12W) 21 Al HE K&
2 LICH. CHA_FAN3~8 2 ™ M 0] Z[CH 2.5A(30W) 21 AHAl H
= XN SLICH.
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g = ASLICH

o 24 B ATX M2 HUE 300
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o 4E 12V MR HYE 1Y
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. A BE 1N

 CIATHE 1N

ES

un
04
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« “EY M= ZY 01" XY
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. B Z2| XY
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o CPU/ MAl 2& Z X
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o CPU/ MAl HAS ™

o CPU/ MAI HCIE 55 =&
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« Microsoft” Windows® 10 64- H| £
o Linux: Ubuntu 16.04 LTS/Fedora 25
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O W

Short Open
Clear CMOS & I
crrevos

= o - 28 3
(1 HOIXI,36 81 &= HX)

CLRCMOS1 £ AtZ0t0d CMOS 0l J&EE CIOIEHE X2 &= ASLICH AlA
B IMetOIEE XD 2 43C2 Z)|SIodH AFHE NI MY D
CENASSERNUAN AL .15 = S II0E = S BE AHEoHH
CLRCMOS1 & BIES 5 = SOt AU AR . O LEBIOS SOIOIE &
= 0ll= CMOS E AHHIGHAI DY AlL . BIOS & HI0IEE 2= 8t M= CMOS £
AAOFS B2, 2 AMAES FEE S HIOIQA HIOI E SRe S
CMOS XIRJ| #H =S ol OF & LICH. CMOS BHEI2IE HMHE FRUE S,
0, AIZE, AFEA D12 2220l AIAELICH.CMOS E X2 = BHEA
S B= MAGHYAIL .
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3200+(0C)/2933 (0OC)/2667/2400/2133 /> ECC. 7>/ I\w T 7
—RAEVITHIGLE T

« AMD 5 7 {8 A 2 —X APU I DDR4 2400/2133 ECC. 35
KU /Y ECC. 7Y\ T 7—FRAEVICHIRLE T *

* Ryzen >1)—2R CPU (Raven Ridge) D%, ECC (& PRO CPU D
BIHELE T,
* IS DUV T, ASRock V2 7 A FDAEY—HR—h—&
ZBIRLUTLTZE W, (http://www.asrock.com/)

o VATLAERYDRKAE: 16GB

« DIMM AR MZ 15 p d—)VRa> 27 e iR

AMD 53 7 [l A 2V —X APU
« 8x PCI Express x16 AHY I (PCIE1 @ x4; PCIE2~8 @ x1)
o 5x XA =27 KR—rM_Portl, 3,4, 5,6 @x1, M_Port2 N/A)*
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G549

LAN

Y7 NIV 1/0

A=Y

AMD Ryzen >’V — A CPU (Summit Ridge, Raven Ridge 33X T
Pinnacle Ridge)

o 8 x PCI Express x16 ATy I (PCIE1 @ x4; PCIE2~8 @ x1)

o 6x XA =% R—b(M_Portl ~M_Port6 @ x1)*

* USB XA T A H—Fw MHIG

AMD Radeon™ Vega SV —27' 57 1w A% Ryzen ¥V —X
APU ITHE G *

. HAINIZ AMD Radeon™ R V=TT 74w X (A TV

— X APU)*

*HZEEDOY R —ME CPUILE > TRAEZTENHVET

o DirectX 12, Pixel Shader 5.0

o AR AEY 4GB

o TaTNTTT v I AN NI UIe T AT LA Ay ba—
Z—" HDMI ;R—h & D-Sub R— M HHS

« PCIEx1 F7/€ vk LAN 10/100/1000 Mb/ #»

« Realtek RTL8111EPV

« Wake-On-LAN(Wx A2 A SRS

o LAN 77 —7 JURRHIS S

o B/ EESUREE(ESD)REICHT I (ASRock TEA2 A/ A 7 1RHE)
o TRIVF—EDOINA—Y v b 802.3az ZHR—h

« PXE ZHHR—F

« DASH IZHJi

o 1xPS2X VR [ F—HR—FR—h

o 1xD-Sub R—Fh

« 1xHDMI R—h

« 2x USB 2.0 R— bk (FFEAXULFE (ESD) I IS)

« 2xUSB 3.1 Genl A— b (FfEE Uik (ESD) fRAEICHTIG)

« LED /¥ 1 x RJ-45 LAN ;R—F (ACT/LINK LED & SPEED
LED)

+ 1xSATA3 6.0 Gb/s I3 X NCQ.AHCL BXU, Ky +TZ
VA SIS

o 1xM2 Vv M Key A7 2230/2242/2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s B 2— UK
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aARI42

BIOS #&%HE

N—FIx7E
42—

0s

o 1x VATLISHKIUANY X —

o 1xCOM FR—hA\wH—

o 1x I LED LAY —H—\w X —

« 1xCPU V7> aAx7Z(4EY)
*CPU 77V AXTREIRA 1A (12W) DFESD CPU 77 15t
ISLES,

o 8x VY=V T TVARTR(4EY)
* CHA_FAN1~23i% K 1A (12W) DD v —2 7 7 AT G
L9, CHA_FAN3~8 [Zi K 2.5A 30W) DHI DY +—> T 7
NG LE T,
* CPU_FANI1,CHA_FAN1, 35X U CHA_FAN2 l& 4 ¥ 77 Vil
[ER R TEE T,

o 3x24 ¥V ATX BFEIRT X

o 1x8 ¥V 12V EFRIRTHX

o 1x4 ¥V 12V EFRIRTX

o 6x4 YV PCle EHIRTH

« 1xUSB2.0"\w&—(2D0D USB 2.0 K—RMIHhE)) FrES

1% (ESD) LRAEIT KT IE)
o Ix AR
o 1xVUtvhREY

« AMI UEFI Legal BIOS, % 5ifi GUI PR—MTE
o [ TSTTURTUA [T R—

« ACPI5.1 ﬁ%@ﬁz%b?vi%/\“‘/h

o IYIR=TV)—7YR—

« SMBIOS 2.3 P R—

« DRAM B )L F-Fi#%

« CPU/ Vv —UilEL YT

o« CPU/Vr—Y T 7V RIAR—R

o CPU/ ¥ —Y G777y

o CPU/ ¥y — 77> )VF P il
o B 412V, 45V, +3.3V, Vcore

o Microsoft®” Windows® 10 64-bit
e Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25
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S:IHII
%Ili

« FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP XIS FEIRHAGEEE D042 TY)

* PR DU Tl 2t Dz 71 e CEi <72 X0, hitp://www.asrock.com

BIOS FEEDFMEE. T > 2 A RA—IN—2 0w 770/ 02 —Dig Y — R/ S—7 ¢ DA —

A IN=T Ty 7 —)VDEGEZ G F—/N— v DI, —E DV I ZENET
DTCTHRELEE A —IN—2 09 TG BE XTI NLIENC 52720, S AT LD
SIR—=R Y FRTINA ZADHHRT B E DB DET, TH DE(ETIToTIEE 0, B
Tl A—IN—2 0w IIC L BHHRDEHTIE A O D RETDTT THAITZE N,

BAE
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13 ¥ UIN—F

CTOATANE, vV I8—DE ST ERRLUTOET, Vv 8—Fr v THREVIC
WEoT0BE, Vv NR—E[a—h T, Vv 8 —Fr v T HE N E STV
BV AIE YN =G =TV T, COMIE 3 VDI v =" KL VY
VIS=F Xy TNV 1 EEY 2 I ESTVREE, INEDE VXY a—R T,

O W

Short Open

CMOS 7V 7T/ 78—
(CLRCMOS1)

(p.1.No. 36 BI) 2ESVr—

CLRCMOSI1 l&,CMOS DT =XV 7§ 5N TEET VT LT T 74
JVRREICY AT LINTG A= =722y h g 3IE,. AV Ea—R2—DEFZY)
0 EBFRMLBEIFI—RER TS0 15 BRI TS, Vv 8 —Fvy
T 7 LT CLRCMOS1 DY 7% 5 s a—hEE &9, 7272 L. BIOS &
7w 7T =R UIzEZIC, CMOS 27V 7 LisWTLIEE WG BIOS &7 77—
%, CMOS 7V 7 20BN H UL, NS AT LERE L, 2D
CMOS 7V 7 772 ay ZiTHRIC T vy bR TV UTLIEE W SAT—R, HfT,
R, 22—V —DF 70V T a7 7 A )V, CMOS DOFEER O UIzE
DB HEENDECLICTHRELEE N CMOS 27V T LI T Vv /78—
Fry T THON L TLIZE .
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14 FoiR—FKDOAy A —Laxry 4

FUR— RNy X =L TART 2L 2 N—TldHDF e CNENY X —E TR
RITIE D 2N —F 1w T o T O TLIEE ANV E—BLOARIRICS v
IS—F -y TEHE B L, Y —R— FICHPHREIEEC 52 LB DET,

VAT LRI A A — oo EEAA TR, ALY
(9 ¥ PANEL1) GND RESET#  F-7-1) b R, Rad DY #|
(p.1. No. 13 B P o DT T, v —o DY
rLeo {O[O} oLEDs 2 FLRAF—RAETRTY T
1 BCOAYHE—IT Y NLET,

=7 ) etk d B EITIE,
YD+ &—IckiZDI T
ZEW,

PWRBTN GEJFAAvF):
S =R NIV DEIRA A FAHE i L TLIEEX 0 BIFAA Y F 2 EH LT,
SRTIEFTNCT B 1EERETEET,

RESET (B R ZA2F):

Y= HIE NR VDV F XA FICHEFR L TLIEX A Ea— 2=V T —
XU, il DEHE) 2 EI T TEENGEICIE, Uty KAy Fa LT, 3>
Va—X—ZHEBLE T,

PLED (A 7Ll LED) :

S — D SR IVDTEPFR T—RRA > D —R—I R LTI X0 SR T
LBEBIHE, LED 25T LE S, S A TLHY $3 AV — T ARREDHF I3, LED 1355
WZEHETFE T S RTLDY $4 RV —TIRREE T AL B WA 7 (S5) D& FITI, LED 1%
47T,

HDLED ON—FFZ4 7727t 7+ LED) :
S =R NFIVDIN=R RS 47 75 71 €T LED It L TLIES U0 /N —
RRZ A4 7 D7 — 2% G2 iR & 7z ld EH EIABHIC, LED (341270 F T,

HOTI NIV T A NS, =N k> TR B 2 E DD DE T, Hifli S IVE
Ja—)d, FICEWRR Ay F Uty N1y F i LED.N—FRZ4 7707«
E7t LED, RE——%E D SR ENE T, >+ —> D/ SR IVES 2 —)bE
CDN\YE—E kS BIFEICIE, BERRDBD T, B DEID G THIELS AR
LTWBTEZ MDD TIIEEN,
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T LED L A —H—\w

R—
(7 €~/ SPK_PLED1)
(p.1.No. 11 ZI®)

SPEAKER +O|Of PLED-
pumMmy O[O+ PLED+
puMMY +O|OF PLED+

+5v 40

Ty — PR LED & v —
SAE— =TT DN\
R =k LTLIEE,

U7V ATA3 AT R
(SATA3_1:
p-1.No. 14 Z{D)

T SATA3 IR ZIE A
NERA R L— 5931 ZFHD
SATA T —2r—7 )W HHia L
B3

USB 2.0 "X —
(9 ¥ USB_3_4)
(p.1.No. 8 ZR)

USB_PWR
P-

P-
USB_PWR

ZOXYP—R—RIZiZ1 DD
ANy A= ENTVET,
TDUSB2.0N\yH—{Z.2D
DR—=NEYR—-rTEET,

=TT YART R
(4 ¥~ CHA_FAN1)
(p.1.No. 3 ZiR)

(4 ¥~ CHA_FAN2)
(p.1.No. 9 Zi®)

(4 ¥ CHA_FAN3)
(p.1.No. 18 &)

(4 ¥ CHA_FAN4)
(p.1.No. 34 BH)

(4 ¥ CHA_FANS5)
(p.1.No. 23 B®)

(4 ¥~ CHA_FAN6)
(p.1.No. 33 BH)

(4 ¥ CHA_FAN7)
(p.1.No. 30 &)

(4 ¥ CHA_FANS)
(p.1.No. 31 &)

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

Trr—=TIWE T 7> aAxy
L, B 77— AV
EEhETLIZE,
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CPU 77T R
(4 ¥~ CPU_FAN1)
(p.1.No. 4 Z[If)

FAN_SPEED_CONTROL

COXY—R—RiF4”
CPU 77y (T 7)) axy
ADEHENTVET,3 EY
D CPU 77tk d 254
I3 By 13 IcERi LT 72
T,

ATX BIRIAR TR
(24 € ATXPWR1)
(p.1.No. 12 Z#)
(24 € ATXPWR2)
(p.1.No. 10 Z#)

ZORYP—FR—FIiclE 2 DD
24 ¥ ATX BRI AT XN
TN TOET,20 LD
ATX BFRZMHT 512 ¥
V1EBIKEDETHRLT
{FEEW,

ATX 12V BFHI R I X
(8 ¥ ATX12V1)
(p.1.No. 2 &)

COXYP—HR—FRF s
ATX12V TR Z—hEE
HEENTOET 4 VD ATX
BRZMHHTRICE. EV1 &
5ICEDLETERLTIZE
U,

ATX 12V BFHI TR
(4 ¥ ATX12V2)
(p.1.No. 1 ZHH)

L]

ZOXYP—R—RidaEY
ATX12V TR 2—h % i
SNTOVET L i
TW3 4 (ATX12V2) EiR
a3 RE 24 ¥V (ATXPWRI1)
BRI 2ZHNU PSU Licdh
BTLEERL TSN ML
PSU Licixwe, ¥ —H—F
HIHHT B HOET,
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(4 ¥ PCIE_PWR3) GND IR L TLIZE N,
(p.1.No. 16 ZII8) e
(4 ¥ PCIE_PWR4)

(p.1.No. 19 ZR)

(4 ¥ PCIE_PWR5)

(p.1.No. 21 ZR)

(4 ¥ PCIE_PWR6)

PCle IR T X &mm INBOaART R E BRI

75709 Ah—F L
D4 PCle ORI 2L
MREIRT 7 2 H R U PSU
TSN TV TERIERL
TLEEW, MU PSU I

nC0iRvE, IYP—F—-ke
(p.1.No. 24 B — .
(4 € PCIE PWRY) 757497 AT — R ET
= BTEHHLET,
(p.1.No. 27 ZI8)
(4 ¥/ PCIE_PWRS)
(p.1.No. 29 %)
GND
+12V  DETECT
ST IVAR—bA\Y X — BRXD1 ZD COM1 Ny H—{FY)
(9 > coM1) PP TIVR—=FEYa—)V %Y
(p.1.No. 35 Z[|8) R—hLZET,
! RRI#1
RRTS#1
DDCD#1
TPM N\ X — COARTRIITATYER
(17 £ TPMS1) P T TA—LETa—)

(p.1.No. 32 ) (TPM)Y AT L2 R—h L,

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN
S_PWRDWN#
SERIRQ#

BIENIOARY o o LA RAT—
Z¢r333 %9 CEMTEXT,TPM VAT
SEGCT T T LEFl R hT—SbFa
VT 7%, 7 ¥ 2 )VEEH
BEMEEL. STV b Tr— L
DM RRELE T,
A= R—hk INHEDR—K%z PCle T4
(M_Portl:p.1, No. 15 &) I P—Fy MR L TLEE
(M_Port2:p.1, No. 17 &) U,
(M_Port3:p.1, No. 20 Z/®) e
(M_Port4:p.1, No. 22 Z/®) pere 2] © waes

2 CLKN

O
(M_Port5:p.1, No. 25 i) o 50

PETXP 81(7) 3 cLkp
(M_Port6:p.1, No. 28 Z/8) lo

PETXN 5 4 RsT
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15 AXR— AL YF

COXYP—R—FICIF 2 DDA — ALY FHERENTOE T BFRX L
U“t"y }\Zﬁg\/o

EIRARZ e o BIRRR T VAT LR
(PWRBTN1) . AV | FAT7ICTEET,
(p.1.No. 7 ZHH)

by hREY e o Ve hRETC VAT I
(RSTBTN1) . EFEREY NTEXT,
(p.1.No. 6 Zi0)
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1 &

SRS T 3K A BE X370 Pro BTC+ MR » 1K@ H R4 B — BT A% T P bR v A 71
PEREFISERI M o EIRMLAT & 1R B TR AN A A T RIRS RS i A =B ERE ©

Q HIFEHHMUEFI BIOS BLAFRATREC AT » UL » B F WA Z AT RE ARERT 2L - 28
TAITEH] ° WIRFEFMEEIERL » MEFAIR NG AE LU » Bl TT

2 BINEITIEA] © WIRIETFEG I ENAHRATERSEF » F VIR BN THIRA% LA
THRATAZISHIIG R, o Bt AT LITE LB, L EIERFT VGA Al CPU X FFSIZ -

BRI http://www.asrock.com °

1.1 8%H

« 182 X370 Pro BTC+ £

o EHE X370 Pro BTC+ Pl %2256

o HEZ X370 Pro BTC+ L FFEE

« 1x #B1T ATA (SATA) $3EE: (E0)
o 1xIE2 (HE M2 SEEEGR ) (E)
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1.2 M
F8 . BESEERE

CPU o SZFF AMD Socket AM4 A %1 APU (Bristol Ridge) Fll Ryzen
%I CPU (Summit Ridge ~ Raven Ridge f/I Pinnacle Ridge)
o 12 HEFRIT
o HF 105W K BUA (Pinnacle Ridge) 3 7 FF 95W 7K LA
(Summit Ridge) 5 373 65W 7KIFTHIA (Raven Ridge)

7[}",()-1‘% o AMD Promontory X370

o « 1xDDR4 DIMM f§

« AMD Ryzen #5!| CPU (Pinnacle Ridge) 37 DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC JJFE ECC » JELR AN
T— *

« AMD Ryzen 2%l CPU (Summit Ridge) % #f DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC [ JE ECC » FELE
HINTT *

« AMD Ryzen $5!| CPU (Raven Ridge) 7 DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 JE ECC » JELE AT *

« AMD 7 f A %1 APU =Z¥F DDR4 2400/2133 ECC J%FE
ECC » FEZ NI *

* X T Ryzen %4%1] CPU (Raven Ridge) * {¥ PRO CPU ZZ#F ECC ©
*H S R EERN G R Memory Support List ([AfESZ#7513%)
THEENE o (http://www.asrock.com/)

. XRAGNFERAEE ¢ 16GB

« DIMM FEfEH 15 1 Ef

T AMD 7 £ A % 5] APU
« 8x PCI Express x16 1§ (PCIEI - x4; PCIE2~8 - x1)
« 5x Mining Uil (M_Portl, 3,4, 5, 6 - x1, M_Port2 N/A)*
AMD Ryzen %% CPU (Summit Ridge, Raven Ridge 0 Pinnacle
Ridge)
« 8xPCI Express x16 1§ (PCIEI - x4; PCIE2~8 - x1)
« 6x Mining Uil (M_Portl~M_Port6 {i T x1) *

* HEF USB Ty REM
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LAN

JaER 1/0

=il

o

« Ryzen #YI| APU FHT#ERL AMD Radeon™ Vega 47 [EIJE *
« A7 APU HIEERL AMD Radeon™ R A5 *

* SERRSHFATREM CPU AL

o DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
o RARIZNTF 4GB
o MR - 8 a7 B 88 =2 HDMI Al D-Sub ¥

« PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Realtek RTL8111EPV

o 7FF Wake-On-LAN ([%_F-Mfig )

o SZEFLAN 404010

o TZFFE /ESD RYT (REEREGH)

o TFRIERESILIRM 802.3az

« TFFPXE

« ZFF DASH

o 1xPS/2 BEF7 / BEL

o 1xD-Sub U]

« 1x HDMI Ui

« 2x USB 2.0 %[ ( %4F ESD {4 )

« 2x USB 3.1 Genl JilTl ( 7§ ESD 1£47)

o 1xRJ-45 LAN ¥ [ » #f LED (ACT/LINK LED #ll SPEED
LED)

« 1xSATA3 6.0 Gb/s #£[1 » 37HF NCQ ~ AHCI MI# K
o 1xM.2 [0 > M Key FH 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0
Gb/s IR

o 1x AGENER

« 1xCOM Ui 82k

o 1 x FEYR LED FI#775 ay 20
« 1xCPU Xm#EN (4 )

* CPU KR #EO s 1A (12W) THZRK) CPU XU ©

o SxHUFENEED (44T)

* CHA_FAN1~2 FFNZRE AN 1A (12W) FIFLFE AR © CHA
FAN3~8 T INZR I AN 2.5A (30W) AIHLFE XU

* CPU_FANI ~ CHA_FANI1 #[l CHA_FAN2 A] LLYE%E 4 41 X sl
;g o

o 3x24 %1 ATX HJREZC
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o 1x8%f 12V HFIEN

o 1x4%t12v EIFEO

o 6x4 %t PCle BRIFEEC

o 1xUSB2.0 8 (37FF 24 USB 2.0 i » 37FF ESD {#1F)
o 1 x ERIFIAL

o 1x EHEHH

BIOS « AMI UEFI Legal BIOS » %% &5 GUI
SR o SZfF CRNEENA

o ACPI5.1 MR

o XFFRPEEL (jumperfree)

« SZFF SMBIOS 2.3

« DRAM HIEZ TR

B e o CPU/ HLFER R
. CPU/ HLFE N mELE T
. CPU/ HlAEHF & KT
o CPU/ HLFEX 2 Pd T 12
o EHJEWAHE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ Veore

BRIERSG « Microsoft” Windows® 10 64-bit
e Linux ¢ Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25

NIE . FCC~CE
o ErP/EuP ZFF (FTFEEF ErP/EuP HIHEIR)

*HREY (S BT A EA TR ¢ http://www.asrock.com

ATNRENEEI 26 —E M » E%IREE BIOS 185 » N “EHEmseR” - I
FB=TTHEI LR  EINATRE A RAME R FHIGENE » BN RGHIHFRIR e
o AT IXILAEER B8 RS FIZE A  Fll 10T H TABSTIE AT T 5 7 =
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1.3 BE&igE
FEE R AT B o FFBRERME SR LLE I LAY - BhEk “JEHE" - ANRXLE

B VA SR - Bk OTRET o BURIER 3 BRBKE > HBREESE a1 FO
B 2 b eAl] R -

W @

Short Open
&l cMOS Bkek
(CLRCMOSI)

\i\
(WFE1T > F 36 1) 2 Tipkek

CLRCMOS1 e VFEER: CMOS FHIEHE - ENERRFIEE RS HEIBIA L
B B RITTENL 0 NIRRT IR o S 15 S o (HABERIE S
CLRCMOS1 FUEHIIFEEE 5 7 « (HiZ » 1§ 2015 54T BIOS f517 BlEFR CMOS °
AR IR EAENISERL BIOS ST /ETER: CMOS » ML Se BEh24: » FIEIA
fEFHUTIERR CMOS #IF < 16T » %09 ~ HI ~ BRI 2 BOABCE S
HIEHEITF CMOS HLth 57 A 1iE I « 50 HE7ERER: cMOS JEEL FBkLkig -
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1.4 IREFERIFNE O

WREBIFIEE I TRBE, - TE R B ENERE X S BAFILE L - FFBkECIERE]
IXLELERFIEE T L5 A X ERGERK AT

YR 2 ono IR T EREE D - L
(9 £t PANEL1) PWRBGT:z EZ‘;ET“ FE R HEYRE R ~ EE TR
(WA 100 5 131) PLED- worep.  FRGUIRESHR AT BRI
PLED* HOLED+ il o TEIERRERAIATEIL T

IEfEHIE -

Q PWRBTN( HiEFX) :
R FERTTEIR_HYRBIFFAT ¢ o 1A LUBD B {5 FH FB IR AT X A G 7 2 o

RESET( EEFX) :
EEFINFERTIENR_ERIEETFS AR TTENIIEY] » TEEITIER BRTEE) » #
EHETFREREITEL -

PLED( Z#HELED) :

EBEINFERTENR_ERIFEIFARSIETAT o RGHEAFHRIERS » I LED JZ#E © %
A4 TE S3 BEHRAAZSHT » I LED [AIM: o SR 5EA0TE S4 FREARRZS BN (85) B » I
LED #8K °

HDLED( ###3;%5) LED) :
EEEINFERTENR_ERIRERLES) LED $5AT o BEAL IETEBERN BN S A RS » I
LED SZ#E ©

BIE ST HARIEN A AT A TS © AR+ T HTT ¢ ~ EHETT

2K ~ HJF LED ~ {4115 LED 167547 ~ Y1/ as 3 o FfLFaRT ERIEAE L E I
LEHES - BEREL P FIET I BT IE UL
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fE LED AR S5 cponcen R R LED FIHLA

HO|Ot PLED-

(7 5t SPK_PLED1) pummy JO[O+ pLep+  #75 B IESLBI L 2R -

(WEL1T - HFEH 1) pummY 10O|Or PLED+

+5v 40
-

1T ATA3 #2[1 = It SATA3 £ 0 ST FifdiR (%
(SATA3_1: SHARREH 6.0 Gb/s I NERTE
ME1TT > F141) = it 1% A 1) SATA B -

USB 2.0 #[i# BLEM B —E - B

USB_PWR
P-

(9 41 USB_3_4) USB 2.0 E2BISZ R ot o

(17T 5 81)

WUFE X HH N RELEER N EED
(4 ¥F CHA_FAN1) PARE 5 QUNITE SR oAl
(JHL% 1 ﬁ ’ % 3 /I\) FAN_SPEED_CONTROL
(4 #F CHA_FAN2) N VoLtace
(ME 1T E o) GND

(4 ¥ CHA_FAN3)
(ME 1T E184)
(4%t CHA_FAN4)
(ME 1T E344)

(4 ¥ CHA_FANS)
(ME 17T E234)

(4 ¥ CHA_FANG6)
(ME 17T E334)

(4 ¥ CHA_FAN7)
(ME 17T %30 4)

(4 1 CHA_FANS)
(ME 1T E314)

142



X370 Pro BTC+

CPU XSz 43 21 I FM R 4 £t CPU XU (Ff
(4 £ CPU_FAN1) FRR) BEO o MR ELE
(WEE1TT > Fad) anD F% 341 CPU MU » 1B EE

ot oy PEEUEHA 13 ¢
ATX L It FAHRAET A 24 51 ATX 2
(24 51 ATXPWR1) JEEEC o B 20 £ ATX H
(MEFE1TT F124) P8 ABEULETIN 1 FOETED 13 4
(24 51 ATXPWR2) BE -

(ME 1T FE101)

ATX 12V HLFEE S an PR 8 41 ATX 12V H
(8 I ATX12V1) min URHE - B 4 5F ATX 2
(WE1T > H2 ) gg VB o BT 1 AOETI 5 b
8 E o
ATX 12V HL§EEO I EARFRHE 4 51 ATX 12V IR
(45 ATX12V2) I B0 EERS: TR

(BT H 1)

(ATX12V2) BiFERR 5 24 §F

(ATXPWRI) RIREERIER
ZEF—PSU; BN ERATEER
IR,
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PCle FLIF#E]

(4 %t PCIE_PWR3)
(W17 516 )
(4 %t PCIE_PWR4)
(M1 T B 19D)
(4 %t PCIE_PWR5)
(M1 T 21 D)
(4 %t PCIE_PWR6)
(M1 T > 524 D)
(4 ¥t PCIE_PWR?7)
(M1 T > 527 D)
(4 %t PCIE_PWRS)
(M 1TT 529 D)

DETECT
GND
+12v

GND
+12V  DETECT

TR SRR R R A
I e

EEA: ER 44t PCle B
REERS B ERIMBRIR
EEREEZER— PSU; &N
FIRFNE R ATHEIRIR.

RATIR B
(9 #F com1)
(W17 #E351)

RRXD1

DDTR#1
DDSR#1
CCTS#1

RRI#1
RRTS#1

DDCD#1

It cOM1 H2IHIS 457 88 4T Ui
fER o

TPM $2H
(17 £ TPMS1)
(WE1T HE321)

%

SMB_DATA_MAIN

LAD2

SMB_CLK_MAIN
LAD1

GND

GND
S_PWRDWN#
SERIRQ#
GND

PCICLK
FRAME
PCIRST#
LAD3
+3V
LADO
+3VSB
GND

I EZS7FF Trusted Platform
Module ({FEF&EHELE
TPM) A4 > A LAZ 27
W BRSO -
TPM S 4t tha] LU B )
R E > (RS IR
FHETFERNE o

Mining proim|

(M_Portl: W& 1 7T
(M_Port2: W& 1 7T
(M_Port3: W& 1 7T
(M_Port4: L5 1 7T
(M_Port5: WL 1 7T
(M_Porté: WL 1 7T

» 5515 4
s 174
> 5520 4
s 55224
» 5525 4
> 5528 4

)
)
)
)
)
)

PERXN 2

PERXP L WAKE#

GND L 2 CLKN
PETXP & 3 cLkp

PETXN £ 4 RST

I IX Ll 1 HE 2 PCle
T FHREM -
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1.5 EEEFFX
AT RIS « AR A -

FRL R e o FJRTE R VR P R T T
(PWRBTN1) . KIARGE

(W 1T H74) ° e
EE e o HE R SRR
(RSTBTNI) . ERY -

(MEE1TT F6 1)
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BH¥ES~

o=
oa/9

FAZHHRR

FARFRER A TGRS R TEE L B SJ/T 11364-2006 THLF
(BT I RPERIFREER Y BFE BB AR » #E LA 2 & 188
P E BN EEE EYREUTE B £ YN B 28R T I B 5 YL
WG ~ W3 IR E AR o (K _ESRLE - SR A 2 ERI R AR
FERLE—Z R o B—d 28T R 2 MR E AR - BRIk E iz
MR R IR 10 4F -

10

FEREYRATENBHRESEIRH

AT R SR E R A EVR BT RIS R E R - E SR %

Fe B o
AT GELE S
Bt (Pb) §8 (Cd)| 7K (Hg)| /<18 (Cr(VI)) B IREE (PBB) % I 6k (PBDE
FITRI S
R | < | 9 © © © ©
INEE B
gapest | X | O | © © © ©

O: FRZEHE EYMEZIEATE B TR R & BI9TE SJ/T 11363-2006 FRHERE
RIPREZR LT ©
X: FTEESHE EYR R OELE S TR & BB H S)/T 11363-2006 HidE
FLEMBREESK » %S &R TE £ 2002/95/EC FUFITE ©

T - P EFTTOR MR EFER » RAETE— R EF AR T ©
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1 &

T E 25 X370 Pro BTC+ BT » A ERMMGERE MR EERYF - B 58
NERERTF]SEAE S, © R EE S BRI AT AT R0 AR - e fF oS E K
TS FH FE R A

Q I ERRIRBIE B BIOS RS AT RE G FEAT » AT LIS F A B AE 2 A A1 T8
UIEFHEEAER - A EZEEERS TG EFIRAE - TAINEA - FEF B
T EBEIAARRH BT 1R » 765 L BAPTHI AR A 1 B 51 FA BB FF FE Baf « 15th
AT LITESE S FRHTHT VGA +F: CPU S1RIEH -
HERLHHTE http://www.asrock.com °

1.1 BEAS

o HEHE X370 Pro BTC+ TR

o HEEL X370 Pro BTC+ Pl 2245 H5

o HEHE X370 Pro BTC+ SZHEOLTE

o 1xSerial ATA (SATA) ERHEH (EH)
o IxUERR GEFIR M23RE)  (GEA)

147



1.2 3R

IRFCIEE

148

o 1% AMD Socket AM4 A ;%5!| APU (Bristol Ridge) ¥ Ryzen
£7%1] CPU (Summit Ridge * Raven Ridge % Pinnacle Ridge)

o 12 BTN

o 1% 105W 7K (Pinnacle Ridge) ; 2 #% 95W 7K (Summit
Ridge) 1% 65W 7Ki47 (Raven Ridge)

o AMD Promontory X370

« 1xDDR4 DIMM fili

« AMD Ryzen 4%/ CPU (Pinnacle Ridge) /1% DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & JF ECC ~ &AL
1R *

« AMD Ryzen %] CPU (Summit Ridge) %% DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC & FE ECC ~ HEHE
TETACRAE *

« AMD Ryzen 4% CPU (Raven Ridge) 1% DDR4
3200+(0C)/2933 (0C)/2667/2400/2133 JE ECC ~ MEAEEEC 18
ﬁ% *

« AMD % 7 X A 271 APU 7% DDR4 2400/2133 ECC & JF
ECC ~ ME#% EraC I h *

* ¥ {#H Ryzen F91] CPU (Raven Ridge) » {# PRO CPU Z{%
ECC °
*IIRE S EH - ARG PRI SR E -
(http://www.asrock.com/)

o RARRHMELIEHEAR © 16GB

o 15u FEHEEAHNE

AMD % T # A k3] APU
« 8x PCI Express x16 {fiff (PCIE1 x4; PCIE2~8 x1)
o 5x (RALEEAE (M_Portl, 3,4, 5,6 x1, M_Port2 N/A)*
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AMD Ryzen % #| CPU (Summit Ridge ~Raven Ridge % Pinnacle
Ridge)

« 8x PCI Express x16 ffif§ (PCIE1 x4; PCIE2~8 x1)

o 6 x (YRLEIEE (M_Portl ~M_Port6 x1)*

* % USB BB R &M

BErE « $&£470 AMD Radeon™ Vega Series Graphics /Y Ryzen 4

5| APU*

o B& ARY] APU HJ AMD Radeon™ R 251/ *

* BRI ATRERE CPU B

o DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0

o BAIEIELIERE 4GB

o BRIV 0 BTN 35058 HDMI 2 D-Sub j&
R

LAN « PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
« Realtek RTL8111EPV
o IR A
« IR LAN (B
o TIRER HERE (EEREE)
« 7F7 802.3az EEE HiifE £ KHE1S
. % PXE
« % DASH

#ER /0 o 1xPS/2 V5 B /AR EER
o 1x D-Sub ;B
« 1x HDMI B
o 2xUSB2.0 HEHR (IFEHENRE)
« 2xUSB3.1 Genl MR (IFEFERE)
« 1xRJ-45 LAN JH$#5 » & LED (ACT/LINK LED J SPEED
LED)

BERE » 1xSATA3 6.0 Gb/s #5H » 3% NCQ ~ AHCI f ML
o 1xM.2 [ , 288 M Key 2l 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3
6.0 Gb/s 1&H
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BIOS IhEE

RS

o 1x RIS

« 1x COM R RS

o 1x 5 LED R\ HEst

« 1x CPU 5 ##5H (4-pin)

* CPU JERERBE B 1 1A (12W) MR DIZRRY CPU JalE o

o 8 x HRERJE T EE (4-pin)

* CHA_FAN1~2 iEHE 1A (12W) JAGRTHZSR BRI -
CHA_FAN3~8 7185 51 2.5A (30W) BTN ZRRUBEREUR -

* CPU_FANI ~ CHA_FAN1 k2 CHA_FAN2 ] Z5% 4-pin JE|

o 3x24 pin ATX ZEJFEHE

o 1x8pin 12V EFFEH

o 1x4pin 12V BEIFFEEH

« 6x4 pin PCle B {FHH

« 1xUSB2.0 HE$t (324% 2 Il USB 2.0 HikEHR )  (SZiE#F
&)

o 1x IRz

o 1x R

&

« AMI UEFI Legal BIOS %% #& GUI SZ1%
o PR THEREANA

« ACPI 5.1 &S H Bh B

o IR

« %1% SMBIOS 2.3

. DRAM FEFEZ HH%

« CPU /7R I E

« CPU /7% B FIHLHEE T

. CPU /5 E EIE

« CPU /HEFRE\ 5% B M 22

o EEJREEYE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ Vcore

o Microsoft®” Windows® 10 64-bit
e Linux : Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25



mia . FCC~ CE
o ErP/EuP ready (ZHELfff ErP/EuP ready BEiFHLERR)

* AT EARGEM &R 78 L FAIRIAE, © http://www.asrock.com

A LA » BRSO » Horh AR BIOS AR ~ HRE
IR I T B - BTTRE Gl BT HIREN: » HEET
G ORI R EBERBE - (L T AIGEmE RAE - RS e

s AT BT £ 7 -

151

X370 Pro BTC+

R

1220




152

1.3 BIRERTE

IR 3% E R 1T 2 o B BARIBE E M LI » SR TRIRE ) - EI2E Rk
FRIEETESII L - 3Bk TRARL  BIPIRETE 3-pin BHRHIBIRZEETE pinl ¢
pin2 I » ST EEHIE 2 TRERK ) -

O W

Short Open

1G5k CMOS Bz
(CLRCMOSI1)

= 2 Jrpe 4 2-pi ) ‘/’v7
(GEZHE 1 H - Wbk 36) pin B

IEFIFIIA CLRCMOSI {EFE CMOS HIRE R o FHBIE: M AR 28Uk TE
ENTE o FECRHPAEASEIR o BT IR BLIE AR IR o TEEAT 15 Mk
A5 1# F BRIERE CLRCMOS1 _EAY pin FLEERT 5 7 o 158 » 35 EIE H #7 BIOS
%L ENERR CMOS ° FIEFEFE HT BIOS %37 BNEFR CMOS » ALY/ EHTRL
A > ARINETTIERR CMOS BIERTRAR « 358 » HATERH eMOos &
WIRFA EVEBRZE NS ~ HT ~ IFFE R0 FH & PHER A E M © 35730 BB TEIERR
CMOS 1% H T Bk -
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1.4 IREBFET R IZEE

WREHES RELTE TR © NS ETES LGk ST RIZFAL - HBLIRIEE
TEHES R | o RE& il K R Z 4R -

SRR E RS ono  arHALLU N ROSHRAIHES I b
(9-pin PANEL1) PWR;:: ZEEET# RYEIRBAER ~ EEFAR R R

(FEZRHE 1H 98 13) oo voweo.  WLIKEEFE BB R HER -
PLED HoweD: (EEEE A TR R L AR
i o

PWRBIN ( % mmE B ) :
Q B AR AR LHYFEIRBARE o 15 FIR2 € (8 i A IR AR AR R B IR 77 20

RESET (£ HH )
AR RRE TN _E AT ERFAR & RIS H AT IE W EFTRE) - T HE
AR GARAENA] EHTRIBI R

PLED ( s 4% & LED) :

BRI AT IFARRETE g o R IETEE(ERF » I LED @7ERE - %
PEEA S3 REARARRERF » LED B HaPIE o ZHEN S4 HERRAKRESKRALE (S5) I »
LED /8 »

HDLED ( A #t7=%+ LED) :
SEGEER AR _E AR S) LED © BEREIE(EAH VKR AE R » LED §7E
o

BARRRAHTTIRARET & A TR » AR+ 22 I FEIRGARE ~ EARGAR ~ IR
LED ~HEREHE) LED ~WIW\ R E A EEEHARK A5 AT T A e R I R
T (AR B SRS I B IE AT ©
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IR LED KV \HESt
(7-pin SPK_PLED1)

(GE2HEE 1 5 > fwiF 11)

SPEAKER - | PLED-

OO
puMmy +Q|Or PLED+
1O|Oq

O

DUMMY A  PLED+
+5V 4

AL EE IR LED b b
WUEEEE HHES -

Serial ATA3 BZ0H
(SATA3_1:
EBREE 1 HE T 14)

It SATA3 BZBRE SR N AR T
SEEN) SATA BRHERR > M
A3 6.0 Gb/s & RHEHFZS ©

USB 2.0 HESF
(9-pin USB_3_4)

(FE2HH 15 - fR9Es)

USB_PWR
P-

BLEM EA—(EHER - 1L
USB 2.0 & T S 13 i {12
Bk o

TR R e
(4-pin CHA_FANT1)

(GEZHE1E » W 3)
(4-pin CHA_FAN2)
(GEZHE1E  HWiR9)
(4-pin CHA_FAN3)
(GE2B%E 1 H > w57 18)
(4-pin CHA_FAN4)
(FE2B% 1 H > w57 34)
(4-pin CHA_FANS5)
(GE2B% 1 H > w55 23)
(4-pin CHA_FANG)
(FE2B% 1 H > w57 33)
(4-pin CHA_FAN7)
(FE2B% 1 H > #7555 30)
(4-pin CHA_FANS)
(GE2B% 1 H > &5 31)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

AP 1 L L 42 22 o o 422
BH - S LT RS B B o
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CPU Jal 50
(4-pin CPU_FANT1)
(FE2HE1EH Wik

4 3 2

1

GND

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

A F RO f% 4-Pin CPU HUG
(FRE RS ) HuE o G
$% 3-Pin CPU Al » F5#2% Pin
1-3°

ATX B FEEH

(24-pin ATXPWRI)
GF2HEE 1 H » ek 12)

(24-pin ATXPWRZ)
(GE2MHE 1 H - a9k 10)

AR E B I AT AE 24-pin ATX
BRI o & EHE A 20-pin
ATX FEIFHERERS - F5 A Pin 1
2 Pin 13 °

ATX 12V EFRETE
(8-pin ATX12V1)
(EBHE1HE W 2)

LML i —fH 8-pin ATX
12V BT o HEHH 4-pin
ATX EJF{LIESS - FEA Pin 1
K2 Pin5 ©

ATX 12V E R A
(4-pin ATX12V2)
(GEBRE1HE > w5R 1)

L]

M —#H 4-pin ATX
12V B - £ & ¢

%_ 4-pin (ATXI2V2) = 24-pin
(ATXPWR]) % mizsp s @42
ABK e PSU S 3 RIA BT i ¢
247 -
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PCle B ETH
(4-pin PCIE_PWR3)

(GEZ2MHE 1 5 > #wiF 16)

(4-pin PCIE_PWR4)

(GE2HEE 1 5 > #wi7 19)

(4-pin PCIE_PWRS5)

(GE2EE 1 5 > w9k 21)

(4-pin PCIE_PWRG6)

(GE2HE 1 5 > w9k 24)

(4-pin PCIE_PWR?7)

(GE2EE 1 5 > w9k 27)

(4-pin PCIE_PWRS)

(GE2EE 1 5 > fwiF 29)

DETECT
GND
+12v

GND
+12V  DETECT

[Epuiters

&

rmu

B2 LR A

FFE AT+ b 4-pin

f“uﬂ

PCle T im4zE{r*h 30T hixsg

T
Fioh

IRk PSUS F RIS
AT g R

Fro e s e gt

Itk cOM1 Rt S FIE %

(9-pin COM1) [ o, IR o
(SRS 1 H > fR¥Ess)
RRTSH
TPM HEgf Lz WHRFE S IR B TR T G ikA
(17-pin TPMS1) i3 : (TPM) S » ATHECR GETF 28
(FSBIS VH - #9E32) o J0g, 008, MUDEE WBREHOLE -
CTTTIITTY TPM A thRERR( MBI R % -
]m {RABHAT B UREE F-B TR
(putbetsse TS R S PCle B
(M_Portl: ;H2HEE 1 H » #i5k 15) REMF-
(M_Port2: ;52 B 1 H » Mk 17)
(M_Port3: FE2RHIE 1 H > #m9%20) .o
(M_Port4: ;EZHEEE 1 H » i 22)  reve - s
(M_Ports: F2MH 1 5 » fa¥k2s) o [0 Lo
(M_Port6: iHZHEZE 1 H » #i5 28)  renas ‘st
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1.5 BEE5R

E bR R AURARE - B e AR

B ) R ST AT S 2 ST
(PWRBTN1) ... B BAFAA -

(GE2HEFE1E - Ry 7)

IS e o B AT R
(RSTBTNI1) . BRI
(HE2ME1E W%e) e o
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Spesifikasi
Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

e Semua Desain Kapasitor Solid

* Mendukung Soket AMD APU Seri AM4 A (Bristol Ridge) dan
CPU Seri Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge, dan Pinnacle
Ridge)

¢ Desain 12 Fase Daya

e Mendukung Pendingin Air 105W (Pinnacle Ridge); Mendukung
Pendingin Air 95W (Summit Ridge); Mendukung Pendingin Air
65W (Raven Ridge)

e AMD Promontory X370

¢ 1x Slot DIMM DDR4

e CPU seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori
tanpa buffer*

e CPU seri AMD Ryzen (Summit Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, mem-
ori tanpa buffer*

* CPU seri AMD Ryzen (Raven Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 non-ECC, memori
tanpa buffer*

o APU AMD 7" Seri Gen A mendukung DDR4 2400/2133 ECC &
non-ECC, memori tanpa buffer*

* Untuk CPU Seri Ryzen (Raven Ridge), ECC hanya didukung den-
gan CPU PRO.
* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk infor-

masi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

¢ Kapasitas maksimum memori sistem: 16 GB
¢ 15y Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

APU AMD 7" Seri A

e 8x Slot PCI Express x16 (PCIE1 pada x4; PCIE2~8 pada x1)
¢ 5x Port Mining (M_Portl, 3, 4, 5, 6 pada x1, M_Port2 N/A)*
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CPU Seri AMD Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge, dan Pinnacle
Ridge)

e 8x Slot PCI Express x16 (PCIE1 pada x4; PCIE2~8 pada x1)

¢ 6 x Port Mining (M_Portl~M_Port6 pada x1)*

* Mendukung kit USB Type Riser

Grafis e Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri
Ryzen*
e Grafis AMD Radeon™ Seri R terpadu dalam APU seri A*
* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU
* DirectX 12, Pixel Shader 5.0
* Maksimum memori bersama 4GB
¢ Output grafis ganda: Mendukung port HDMI dan D-Sub dengan

kontrol layar independen

LAN ¢ 1 x PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
* Realtek RTL8111EPV
¢ Mendukung Wake-On-LAN
¢ Mendukung Deteksi Kabel LAN
* Mendukung Perlindungan Petir/ESD (Perlindungan ASRock Full
Spike)
¢ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
¢ Mendukung PXE
¢ Mendukung DASH

1/0 Panel ¢ 1x Port Mouse/Keyboard PS/2
Belakang e 1x Port D-Sub
¢ 1xPort HDMI
e 2x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
e 2xPort USB 3.1 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
¢ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

Penyimpanan * 1 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung NCQ, AHCI, dan Hot
Plug
¢ 1 x Soket M.2, mendukung modul tipe Kunci M
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s
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Konektor

Fitur BIOS

Monitor Per-
angkat Keras

0s

1 x Header Panel Sistem

1 x Header Port COM

1 x Header LED Daya dan Speaker
1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)

* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

8 x Konektor Kipas Chassis (4-pin)

* CHA_FAN1~2 mendukung kipas sasis dengan daya kipas
maksimum 1A (12W). CHA_FAN3~8 mendukung kipas sasis
dengan daya kipas maksimum 2,5A (30W).

* CPU_FAN1, CHA_FAN1, dan CHA_FAN2 dapat menyesuaikan
kecepatan kipas 4-pin.

3 x Konektor Daya ATX 24 pin

1 x Konektor Daya 8 pin 12V

1 x Konektor Daya 4 pin 12V

6 x Konektor Daya PCle 4 pin

1 x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

1 x Tombol Daya

1 x Tombol Atur Ulang

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
Mendukung “Plug and Play”

ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
Mendukung jumperfree

Dukungan SMBIOS 2.3

Multipengatur Voltase DRAM

Sensor suhu CPU/Chassis

Takometer Kipas CPU/Chassis

Kipas Hening CPU/Chassis

Kontrol multikecepatan Kipas CPU/Chassis
Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit
Linux: Ubuntu 16.04 LTS / Fedora 25
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Sertifikasi e FCC,CE
e Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
A pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan

Tibath

o
wv
(]
=
o

gl
c
©
w
©

e
©

=}

kerusakan komp dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi
tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena over-
clocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo: 1 1.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : X370 Pro BTC+
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: Eﬂ““”

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
X370 Pro BTC+ / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

O EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
July 13,2018
(Date)

P/N: 15G062101000AK V1.0
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